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³Öæ×´ÖÛúÖ  

 

¯»ÖÖ•Í´ÖÖ †®ÖãÃÖÓ¬ÖÖ®Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö ÛúÖ ÛúÖµÖÔõÖê¡Ö ¯»ÖÖ•Í´ÖÖ ¯ÖÏÖîªÖê×ÝÖÛúß Ûêú ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖê ´ÖÖ®Ö¾Ö •ÖÖ×ŸÖ ÛúÖê ‰ú•ÖÖÔ 

Ûêú †ÃÖß´Ö ÄÖÖêŸÖ ÛúÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¸üÖ®ÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ¯ÖÏµÖÖÃÖ ´ÖêÓ Ûúß •ÖÖ ¸üÆüß ÝÖ×ŸÖ×¾Ö×¬ÖµÖÖë ÛúÖê •Ö®Ö-ÃÖ´ÖæÆü ŸÖÛú 

¯ÖÆãÑü“ÖÖ®Öê ÆêüŸÖã ×Æü®¤üß ³ÖÖÂÖÖ ‹Ûú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ´ÖÖ¬µÖ´Ö Æîü… ‡ÃÖ ×¤ü¿ÖÖ ´ÖêÓ †ÝÖÏÃÖ¸ü ÆüÖêŸÖê Æãü‹ ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö ´Öë 

¯ÖÏµÖãŒŸÖ ×ÛúµÖê •ÖÖ ¸üÆêü ŸÖÛú®ÖßÛúß †ÓÝÖÏê•Öß ¿Ö²¤üÖë ÛúÖ ×Æü®¤üß ¯ÖµÖÖÔµÖ ¤êü®Öê Ûêú ˆ§êü¿µÖ ÃÖê ×¾Ö×³Ö®®Ö 

¿Ö²¤üÛúÖê¿ÖÖë Ûúß ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ÃÖê ‹Ûú ¯»ÖÖ•Í´ÖÖ ¿Ö²¤üÖ¾Ö»Öß ÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ Æîü… 1200 ¿Ö²¤üÖë Ûúß µÖÆü 

¿Ö²¤üÖ¾Ö»Öß ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú ÃÖ´ÖæÆü ÛúÖê ˆ®ÖÛúß ŸÖÛú®ÖßÛúß ÝÖ×ŸÖ×¾Ö×¬ÖµÖÖë ÛúÖê ×Æü®¤üß ³ÖÖÂÖÖ ´Öë ¾µÖŒŸÖ Ûú¸ü®Öê ´Öë 

ÃÖÆüÖµÖÛú ²Ö®ÖêÝÖß… †Ö¿ÖÖ Æîü ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö ´ÖêÓ ×Æü®¤üß ³ÖÖÂÖÖ Ûêú ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü-¯ÖÏÃÖÖ¸ü ÛúÖê ²ÖœÍüÖ¾ÖÖ ¤êü®Öê ´Öë µÖÆü 

¿Ö²¤üÖ¾Ö»Öß ˆ¯ÖµÖÖêÝÖß ×ÃÖ¨ü ÆüÖêÝÖß…   

 

‡ÃÖ ¿Ö²¤üÖ¾Ö»Öß Ûêú ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ´Öë ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö Ûêú ×•Ö®Ö ÃÖ¤üÃµÖÖë ®Öê ÃÖÆüµÖÖêÝÖ ×¤üµÖÖ Æîü, ˆ®Æëü ÆüÖÙ¤üÛú ²Ö¬ÖÖ‡Ô ‹¾ÖÓ 

¿Öã³ÖÛúÖ´Ö®ÖÖ‹Ñ…  

 

 

¯ÖÏÖê. ¬Öß¸üÖ•Ö ²ÖÖê¸üÖ 
×®Ö¤êü¿ÖÛú, †Ö‡Ô¯Öß†Ö¸ü 
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¯»ÖÖ•Í´ÖÖ ¿Ö²¤Ö¾Ö»Öß 

Abrasive †¯Ö‘ÖÂÖÔÞÖ 

Absorber †¾Ö¿ÖÖêÂÖÛú, †¾Ö¿ÖÖêÂÖß 

Absorption †¾Ö¿ÖÖêÂÖÞÖ 

Accelerated Ÿ¾Ö×¸üŸÖ 

Acceleration Ÿ¾Ö¸üÞÖ 

Accumulation ÃÖÓ“ÖµÖ®Ö, ÃÖÓ“ÖµÖ 

Accuracy µÖ£ÖÖ£ÖÔŸÖÖ, ÃÖ™üßÛúŸÖÖ 

Accurate ¯Ö×¸ü¿Öã¨ü, ÃÖ™üßÛú 

Acoustic ¬¾ÖÖ×®ÖÛú 

Acquired ˆ¯ÖÖÙ•ÖŸÖ 

Acquisition †×¬ÖÝÖÏÆüÞÖ 

Activation ÃÖ×ÛÎúµÖÞÖ 

Actuator ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔÛú 
Additional Heating 
Schemes ÃÖÆüÖµÖÛú ŸÖÖ¯Ö®Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 

Additive Constant µÖÖê•µÖŸÖÖ ×Ã£Ö¸üÖÓÛú 

Adequate ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ 

Adhesion †ÖÃÖÓ•Ö®Ö 

Adsorption †¾Ö¿ÖÖêÂÖÞÖ 

After Glow ˆ¢Ö¸ü¤üß×¯ŸÖ 

Agglomeration •Ö´ÖÖ¾Ö, œêü¸ü, ÃÖÓÛãú»Ö®Ö 

Air Conditioning ¾ÖÖŸÖÖ®ÖãÛæú»Ö®Ö 

Air Plasma Etching Effects ¾ÖÖµÖã ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ÜÖæ¸ü“Ö®Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 

Algorithm ‹ê»ÝÖÖê×¸ü£´Ö,  Ûú»Ö®Ö ×¾Ö×¬Ö 

Alignment ÃÖÓ¸êüÜÖÞÖ 

Alloy ×´ÖÁÖ¬ÖÖŸÖã 

Alloying ¬ÖÖŸÖã×´ÖÁÖÞÖ, ×´ÖÁÖÖŸÖ®Ö 
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Alternating Current ¯ÖÏŸµÖÖ¾ÖŸÖá ¬ÖÖ¸üÖ 

Aluminide ‹ê»Öã×´Ö®ÖÖ‡›ü 

Ambient ¯Ö×¸ü¾Öê¿Ö, ¯Ö×¸ü¾Öê¿Öß 

Ambient Magnetic Field ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖßµÖ “Öã´²ÖÛúßµÖ õÖê¡Ö 

Ambiguity ÃÖÓ×¤üÝ¬ÖŸÖÖ 

Ammeter ‹ê´Öß™ü¸ü 

Ammonia Printing †´ÖÖê×®ÖµÖÖ ´Öã¦üÞÖ 

Amorphous †×ÛÎúÃ™ü»ÖßµÖ 

Ampere ‹×´¯ÖµÖ¸ü 

Amplification ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔ®Ö 

Amplifier ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔÛú 

Amplitude †ÖµÖÖ´Ö 

Analog †®Öã¹ý¯Ö, ŸÖã»µÖ¹ý¯Ö, ÃÖ¥ü¿Ö 

Analogous †®Öã¹ý¯Ö 

Analyser ×¾Ö¿»ÖêÂÖÛú 

Analysis ×¾Ö¿»ÖêÂÖÞÖ 

Analysis And Evaluation ×¾Ö¿»ÖêÂÖÞÖ ‹¾Ö ´Öæ»µÖÖÓÛú®Ö 

Angle Of Dip ®Ö´Ö®Ö ÛúÖêÞÖ 

Angular ÛúÖêÞÖßµÖ 

Angular Velocity ÛúÖêÞÖßµÖ ¾ÖêÝÖ 

Anisotropy ×¾ÖÂÖ´Ö¤îü×¿ÖÛúŸÖÖ 

Annealing ŸÖÖ¯ÖÖ®Öã¿ÖßŸÖ®Ö 

Annexure †®Öã²ÖÓ¬Ö 

Annihilation ×¾Ö»ÖÖê¯Ö®Ö 

Anode ‹®ÖÖê›ü 

Anomaly ×¾ÖÃÖÓÝÖ×ŸÖ 

Anomalous ×¾ÖÃÖÓÝÖŸÖ 

Antenna ‹ò®™üß®ÖÖ 
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Anti-Electron ¯ÖÏ×ŸÖ-‡»ÖêŒ™ÒüÖò®Ö 

Anti-Microbial ÃÖæõ´Ö •Öß¾Öß¸üÖê¬Öß 

Antiparticle ¯ÖÏ×ŸÖÛúÞÖ 

Application †®Öã¯ÖÏµÖÖêÝÖ 

Applied †®Öã¯ÖÏµÖãŒŸÖ 

Approximation ÃÖ×®®ÖÛú™ü®Ö 

Arbitrary/Random µÖÖ¥ü×“”ûÛú 

Arc “ÖÖ¯Ö,†ÖÛÔú 

Argon Plasma Sputtering †ÖÝÖÔ®Ö ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ Ã¯Ö™üØ¸üÝÖ 

Aspect ¯ÖõÖ, ¯ÖÆü»Öæ 

Aspect Ratio †×³Ö´ÖãÜÖŸÖÖ †®Öã¯ÖÖŸÖ 

Assembled ÃÖÓµÖÖê×•ÖŸÖ 

Assembly ÃÖÓµÖÖê•Ö®Ö, ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 

Assembly Division ÃÖÓµÖÖê•Ö®Ö †®Öã³ÖÖÝÖ 

Assumption ¯Öã¾ÖÖÔ®Öã´ÖÖ®Ö, †×³Ö¬ÖÖ¸üÞÖÖ, Ûú»¯Ö®ÖÖ 

Asymmetric †ÃÖ´Ö×´ÖŸÖÛú 

Astronomy ÜÖÝÖÖê»Ö ×¾Ö–ÖÖ®Ö, ÜÖÝÖÖê×»ÖÛúß 

Atomic Structure ¯Ö¸ü´ÖÖÞÖã ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ 

Attenuation 
1. õÖßÞÖ®Ö, õÖßÞÖŸÖÖ  2. ÃÖÓÛúßÞÖÔŸÖÖ, 
ÃÖÓÛúßÞÖÔ®Ö 

Attribute ÝÖãÞÖ, ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ 

Augmentation ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö 

Augmented ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ 

Automatic Ã¾Ö“ÖÖ×»ÖŸÖ 

Auxiliary ÃÖÆüÖµÖÛú 

Axial †õÖßµÖ 

Axisymmetric †õÖÃÖ´Ö×´Ö×ŸÖÛú 

Axisymmetric Equilibrium †õÖÃÖ´Ö×´Ö×ŸÖÛú ÃÖÖ´µÖ 



7 

 

Backward Direction ¯Ö¿“Ö ×¤ü¿ÖÖ 

Balance Condition ÃÖÓŸÖã»Ö®Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö 

Balance Point ÃÖÓŸÖã»Ö®Ö Ø²Ö¤ãü 

Ballooning-Peeling ²Öî»ÖæØ®ÖÝÖ-¯ÖßØ»ÖÝÖ 

Barrier †¾Ö¸üÖê¬Ö 
Basic And Applied 
Research ´ÖÖî×»ÖÛú ‹¾ÖÓ †®Öã¯ÖÏµÖãŒŸÖ †®ÖãÃÖÓ¬ÖÖ®Ö 

Basic Experiment ´ÖÖî×»ÖÛú ¯ÖÏµÖÖêÝÖ 

Beam ÛúÞÖ ¯ÖãÑ•Ö, ×Ûú¸üÞÖ ¯ÖãÑ•Ö 

Beam Surface Interaction ¯ÖãÑ•Ö ÃÖŸÖÆü †ÓŸÖ„×ÛÎúµÖÖ 

Bellow  ²Öî»ÖÖê, ¬ÖÖïÛú®Öß 

Beryllium ²Öê×¸ü×»ÖµÖ´Ö 

Biasing —ÖãÛúÖ¾Ö, †×³Ö®Ö×ŸÖ 

Biennial ×«ü¾ÖÂÖá, «îü¾ÖÖÙÂÖÛú 

Bi-Layer ×«ü-¯Ö¸üŸÖ  

Bipolar ×«ü¬ÖÐã¾ÖßµÖ 

Bisphenol ×²ÖÃ±úê®ÖÖò»Ö 

Bleed line ÄÖÖ¾Ö »ÖÖ‡®Ö 

Blower ²»ÖÖê†¸ü 

Boiler ²ÖÖòµÖ»Ö¸ü 

Bolometer ²ÖÖê»ÖÖê´Öß™ü¸ü 

Bombardment ²Ö´Ö²ÖÖ¸üß 

Bonding ²ÖÓ¬Ö®Ö 

Booster †×³Ö¾Ö¬ÖÔÛú, ²ÖæÃ™ü¸ü 

Boosting †×³Ö¾Ö¬ÖÔ®Ö 

Boronization ²ÖÖê¸üÖê®ÖßÛú¸üÞÖ 

Bounding  ¯Ö×¸ü²Ö¨ü 

Branching Ratio ¿ÖÖÜÖ®Ö †®Öã¯ÖÖŸÖ 

Brass ¯ÖßŸÖ»Ö 
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Braze ²ÖÎê•ÍÖ, —ÖÖ»Ö®Ö 

Brazing ¯ÖŒÛúÖ ™üÖÓÛúÖ »ÖÝÖÖ®ÖÖ, ²ÖÎêØ•ÍÖÝÖ 

Break Down Strength ³ÖÓ•Ö®Ö ÃÖÖ´Ö£µÖÔ  

Breeder ¯ÖÏ•Ö®ÖÛú 

Brillouin Scattering ×²ÖÎ»Öã¾ÖÖÓ ¯ÖÏÛúßÞÖÔ®Ö  

Brittle ³ÖÓÝÖã¸ü, ×²ÖÎ™ü»Ö 

Brulliouin ×²ÖÎ»Öã¾ÖÖÓ  

Bubble ²Ö²Ö»Ö, ²Öã»Ö²Öã»ÖÖ 

Built ×®ÖÙ´ÖŸÖ 

Buoyancy ˆŸ¯»ÖÖ¾ÖÛúŸÖÖ, ˆŸ¯»ÖÖ¾Ö®Ö 

Bushing †ÖÃŸÖß®Ö, ²ÖãØ¿ÖÝÖ, ¾µÖÖÃŸÖ¸ü 
Cable-In-Conduit-
Conductors Ûêú×²Ö»Ö-‡®Ö-ÛÓú›ü¶ã™ü-ÛÓú›üŒ™üÃÖÔ 

Caesium ÃÖß×•ÖÌµÖ´Ö 

Caesiumated ÃÖß×•ÖÍµÖ´ÖÛéúŸÖ 

Calculation ÝÖÞÖ®ÖÖ, ¯Ö×¸üÛú»Ö®Ö 

Calibrated †Ó¿Ö¿ÖÖê×¬ÖŸÖ, †Ó¿ÖÖÓ×ÛúŸÖ 

Calibration †Ó¿ÖÖÓÛú®Ö, †Ó¿Ö¿ÖÖê¬Ö®Ö 

Calorific ‰úÂ´ÖßµÖ, ŸÖÖ¯Ö•Ö®ÖÛú, ‰ú•ÖÖÔ¤üÖµÖÛú 

Calorimeter Ûîú»ÖÖê¸üß´Öß™ü¸ü 

Camacminicrate Ûîú´ÖÛú×´Ö®ÖßÛÎêú™ü, Ûîú´ÖÛú ”ûÖê™üß ¯Öê™üß 

Cantilever Ûúî®™üß»Öß¾Ö¸ü 

Capacitance ¬ÖÖ×¸üŸÖÖ 

Capacitive Reactance ¬ÖÖ×¸üŸÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ‘ÖÖŸÖ 

Capacitor ÃÖÓ¬ÖÖ×¸ü¡Ö 

Carbide ÛúÖ²ÖÖÔ‡›ü 

Carbondioxide ÛúÖ²ÖÔ®Ö›üÖ‡†ÖòÛúÃÖÖ‡›ü 

Carbonmonoxide ÛúÖ²ÖÔ®Ö´ÖÖê®ÖÖê†ÖòŒÃÖÖ‡›ü 

Cascade ÃÖÖê¯ÖÖ®Öß 
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Cassette ÛîúÃÖê™ü 

Catalyst ˆŸ¯ÖÏê¸üÛú 

Cater ´ÖãÜÖ 

Cathode Ûîú£ÖÖê›ü 

Cavity ÝÖã×ÆüÛúÖ 

Celeron Machine ÃÖê»Öê¸üÖ®Ö µÖÓ¡Ö 

Central AC Plants Ûêú®¦üßµÖ AC ÃÖÓµÖÓ¡Ö 

Central Control System Ûêú®¦üßµÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Centrifugal †¯ÖÛëú¦üßµÖ,†¯ÖÛëú¦üß 

Centripetal Force †×³ÖÛúë¦ü ²Ö»Ö 

Ceramic ×ÃÖ¸êü×´ÖÛú 

Ceramic Bushes ×ÃÖ¸êü×´ÖÛú ²Öã¿Ö 

Chamber ÛúõÖ, ÛúÖêÂšü 

Channel “Öî®Ö»Ö, ¯ÖÏÞÖÖ»Ö 

Channel Inverted “Öî®Ö»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ»ÖÖê×´ÖŸÖ 

Channeltron “Öî®Ö»Ö™ÒËüÖò®Ö 

Characterization  †×³Ö»ÖõÖÞÖ®Ö 

Charge †Ö¾Öê¿Ö 

Charge Density †Ö¾Öê¿Ö ‘Ö®ÖŸ¾Ö 

Chilled Water ¯ÖÏ¿Öß×ŸÖŸÖ •Ö»Ö 

Chlorination Œ»ÖÖê¸üß×®ÖÛú¸üÞÖ 

Chopped †ÓŸÖ¸üÖ×“ÖŸÖ 

Chopper ÃÖ×¾Ö¸üÖ´Öß †¾Ö¸üÖê¬ÖÛú, “ÖÖò¯Ö¸ü, ÛúŸÖÔÛú  

Chopping ÃÖÓÛúŸÖÔ®Ö, ™ãüÛú›êü Ûú¸ü®ÖÖ 

Chord-Averaged ÛúÖò›Ôü-†ÖîÃÖŸÖ  

Circuit ¯Ö×¸ü¯Ö£Ö 

Circuital Law ¯Ö×¸ü¯Ö£ÖßµÖ ×®ÖµÖ´Ö 

Circuitry ¯Ö×¸¯Ö×£ÖÛúß 
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Circular ¾Öé¢ÖÖÛúÖ¸ü, ÝÖÖê»ÖÖÛúÖ¸ü 

Cladding ¯Ö×¸ü“”ûÖ¤ü, Œ»ÖîØ›üÝÖ 

Cluster ÃÖ´ÖæÆü 

Coating »Öê¯Ö®Ö 

Coaxial ×«ü†õÖßµÖ 

Coefficient ÝÖãÞÖÖÓÛú 

Coherent ÃÖÓ²Ö¨ü 

Coherent Energy ÃÖÓ²Ö¨ü/ÃÖÓÃÖŒŸÖ ‰ú•ÖÖÔ 

Coil ÛãÓú›ü»Öß 

Cold Plasma ¿ÖßŸÖ ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ 

Collaboration ÃÖÆüµÖÖêÝÖ 

Collection ÃÖÓÝÖÏÆü 

Collimator ÃÖ´ÖÖÓŸÖ×¸ü¡Ö 

Collision ™üÛú¸üÖ¾Ö, ™ËüŒÛú¸ü, ÃÖÓ‘Ö¼ü®Ö 

Combiner ÃÖÓµÖÖê•ÖÛú 

Combustion ¤üÆü®Ö 

Command †Ö¤êü¿Ö 

Commercial Projects ¾ÖÖ×ÞÖ×•µÖÛú ¯Ö×¸üµÖÖê•Ö®ÖÖ‹Ó 

Commission ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖµÖ®Ö, Ûú´Öß¿Ö®Ö 

Commissioning Ûú´Öß¿Ö®Ö®Ö, Ûú´Öß¿Ö®Ö Ûú¸ü®ÖÖ 

Common Potential ˆ³ÖµÖ×®ÖÂ™ü ×¾Ö³Ö¾ÖÖÓŸÖ¸ü 
Commutation ÛÎú´Ö×¾Ö×®Ö´ÖµÖ 

Compactness ÃÖã¥üœÍüŸÖÖ 

Compare ŸÖã»Ö®ÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ 

Compatibility ÃÖãÃÖÓÝÖŸÖŸÖÖ, †®ÖãÛæú»ÖŸÖÖ 

Compatible ÃÖÓÝÖŸÖ 

Compensated ¯ÖÏ×ŸÖÛúÖ×¸üŸÖ 

Compensation õÖ×ŸÖ¯ÖæÙŸÖ, ¯ÖÏ×ŸÖÛúÖ¸ü 
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Compliment ¯Öæ¸üÛú 

Component ‘Ö™üÛú 

Composite ÃÖÓµÖãŒŸÖ 

Composite Image ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö,×´ÖÁÖ ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö 

Composition ÃÖÓµÖÖê•Ö®Ö,¸ü“Ö®ÖÖ 

Compositional Changes ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖÖŸ´ÖÛú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ®Ö 

Compound µÖÖî×ÝÖÛú 

Compressiblility ÃÖÓ¯Öß›üËµÖŸÖÖ  

Compressive ÃÖÓ¯Öß›üÍ®Ö 

Compressor ÃÖÓ¯Öß›ÍüÛú 

Computation ÃÖÓÝÖÞÖ®ÖÖ  

Computational ÃÖÓÝÖÞÖÖŸ´ÖÛú 

Computer center Ûú´¯µÖæ™ü¸ üÛêú®¦ü, ÃÖÓÝÖÞÖÛú Ûêú®¦ü 

Concentration ÃÖÖÓ¦üÞÖ 

Concept ÃÖÓÛú»¯Ö®ÖÖ 

Conceptual ÃÖÓÛú×»¯ÖŸÖ 

Condensation ÃÖÓ‘Ö®Ö®Ö, ¦ü¾ÖÞÖ 

Conduction Current “ÖÖ»Ö®Ö ¬ÖÖ¸üÖ 

Conductivity “ÖÖ»ÖÛúŸÖÖ 

Conductor “ÖÖ»ÖÛú, ÛÓú›üŒ™ü¸ü 

Conduit ÛÓú›ü¶æ™ü, ®Ö×»ÖÛúÖ 

Conference ÃÖ´´Öê»Ö®Ö 

Configuration ×¾Ö®µÖÖÃÖ,ÃÖÓ¹ý¯ÖÞÖ 

Confined ×‘Ö¸üÖ Æãü†Ö, ¯Ö×¸üÃÖß×´ÖŸÖ  

Confinement ¯Ö×¸üÃÖß´Ö®Ö 

Conjugate ÃÖÓµÖãÝ´Öß 

Connected ÃÖ´²Ö¨ü, •Öã›ÍüÖ Æãü†Ö 

Connecting Wire ÃÖÓµÖÖê•Öß ŸÖÖ¸ü 
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Connection ÃÖÖÓ¦üÞÖ 

Condensation ÃÖÓ‘Ö®Ö®Ö, ¦ü¾ÖÞÖ 

Consequent †®Öã¾ÖŸÖá 

Conservation ÃÖÓ¸üõÖÞÖ 

Constituent ÃÖÓ‘Ö™üÛú, †¾ÖµÖ¾Ö 

Contaminated ÃÖÓ¤æü×ÂÖŸÖ 

Contamination ÃÖÓ¤æüÂÖÞÖ 

Content ÃÖÖ´ÖÝÖÏß, ×¾ÖÂÖµÖ,  ×¾ÖÂÖµÖ-¾ÖÃŸÖã 

Control ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ 

Controllable ×®ÖµÖ®¡ÖÞÖßµÖ 

Conventional ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÝÖŸÖ 
Conventional Milling 
Machine ¯ÖÖ¸Óü¯Ö×¸üÛú ¤ü»Ö®Ö µÖÓ¡Ö 

Convert ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ®Ö Ûú¸ü®ÖÖ 

Converter ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÛú 

Coolant ¿ÖßŸÖ»ÖÛú 

Coolant Flow Failure ¯ÖÏ¿ÖßŸÖ»ÖÛ ú¯ÖÏ¾ÖÖÆ ü×¾Ö±ú»ÖŸÖÖ 

Cooling ¯ÖÏ¿ÖßŸÖ»Ö®Ö 

Coplanar ÃÖ´ÖŸÖ»ÖßµÖ 

Copper ŸÖÖÓ²ÖÖ,ŸÖÖ´ÖÏ 

Core ÛÎúÖê›ü 

Correlation ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö 

Corrosion †¯Ö‘ÖÂÖÔÞÖ, ÃÖÓõÖÖ¸üÞÖ 

Corrosion Inhibition ÃÖÓõÖÖ¸üÞÖ ¸üÖê¬Ö®Ö, †¯Ö‘ÖÂÖÔÞÖ ¸üÖê¬Ö®Ö 

Corrugated »ÖÆü¸ü¤üÖ¸ü 

Cosmic Radiation †ÓŸÖ×¸üõÖ ×¾Ö×Ûú¸üÞÖ 

Coulomb Ûæú»ÖÓ²Ö 

Count ×ÝÖ®ÖŸÖß Ûú¸ü®ÖÖ, ÛúÖˆ®™ü 

Coupled Power µÖã×Ý´ÖŸÖ ¿Ö×ŒŸÖ 
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Coupling µÖãÝ´Ö®Ö 

Crack  ¤ü¸üÖ¸ü 

Creep ×¾ÖÃÖ¯ÖÔÞÖ 

Critical ÛÎúÖÓ×ŸÖÛú 

Cross-Section †®Öã¯ÖÏÃ£Ö-ÛúÖ™ü 

Crowbar ÃÖ²²Ö»Ö, ÛÎúÖê²ÖÖ¸ü 

Crude Oil Residue Ûú““ÖÖ ŸÖê»Ö †¯Ö×¿ÖÂ™ü 

Cryogenic ÛÎúÖµÖÖê•Öê×®ÖÛú 

Cryogenic Division ÛÎúÖµÖÖê•Öê×®ÖÛúú†®Öã³ÖÖÝÖ 

Cryostat ×®Ö´®ÖŸÖÖ¯ÖÃ£ÖÖ¯Öß, ÛÎúÖµÖÖêÃ™êü™ü 

Crystal ×ÛÎúÃ™ü»Ö 

Cubic ‘Ö®ÖßµÖ 

Curie ŒµÖæ¸üß 

Current Drive ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü, ×¾ÖªãŸÖË ¯ÖÏ¾ÖÖÆ 

Current Lead Ûú¸ëü™ü »Öß›ü, ¬ÖÖ¸üÖ ¤ü×Þ›üÛúÖ 

Curve ¾ÖÛÎú 

Curved-Tube ¾ÖÛÎú ™ü¶æ²Ö 

Cutter ÛúŸÖÔÛú, Ûú™ü¸ü 

Cylindrical ²Öê»Ö®ÖÖÛúÖ¸ü 

Damped Oscillation †¾Ö´ÖÓ×¤üŸÖ ¤üÖê»Ö®Ö 

Data †ÖÓÛú›üÖ 

Data Acquisition †ÖÑÛú›ÍüÖ ÃÖÓÝÖÏÆüÞÖ/†×¬ÖÝÖÏÆüÞÖ 

Data Base ›üÖ™üÖ ²ÖêÃÖ 

Debye ›êü²ÖÖ‡Ô 

Decades ¤ü¿ÖÛú 

Decay time õÖµÖÛúÖ»Ö 

Decelerating ´ÖÓ¤üÛú 

Deceleration ´ÖÓ¤ü®Ö 
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Decompose ×¾Ö‘Ö×™üŸÖ Ûú¸ü®ÖÖ/ÆüÖê®ÖÖ 

Decontamination ×¾ÖÃÖÓ¤æüÂÖÞÖ  

Decrement †¯ÖõÖµÖ, ÈüÖÃÖ, Ûú´Ö 

Defect ¤üÖêÂÖ, ¡Öã×™ü, õÖ×ŸÖ, Ûú´Öß 

Deflection ×¾ÖõÖê¯Ö,×¾ÖõÖê¯ÖÞÖ 

De-Focusing ×¾ÖÃÖÓÛëú¦üÞÖ 

Deformation ×¾Ö¹ý¯ÖÞÖ, ×¾ÖÛéú×ŸÖ 

Degradation ×®Ö´®ÖßÛú¸üÞÖ  

Dehumidifiers ×¾Ö†Ö¦ÔüÛú 

Deliverables ÃÖã¯Öã¤Ôü×ÝÖµÖÖÑ 

Demonstrated ¯ÖÏ¤üÙ¿ÖŸÖ  

Demonstration ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®Ö 

Deployed ×®ÖõÖê×¯ÖŸÖ 

Deployment ¯ÖÏÃŸÖ¸üÞÖ 

Deposition ×®ÖõÖê¯ÖÞÖ 

Derivation ¾µÖãŸ¯Ö×¢Ö, ¾µÖãŸ¯Ö®®Ö 

Derived ¾µÖãŸ¯Ö®®Ö 

Design †×³ÖÛú»¯Ö, ×›ü•ÖÖ‡®Ö 

Design Modification †×³ÖÛú»¯Ö/×›ü•ÖÌÖ‡®Ö ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üÞÖ 

Designed †×³ÖÛú×»¯ÖŸÖ 

Detection ÃÖÓÃÖæ“Ö®Ö,¯ÖŸÖÖ »ÖÝÖÖ®ÖÖ 

Detector ÃÖÓÃÖæ“ÖÛú 

Determination ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖ 

Deuterium ›ü¶æ™üß×¸üµÖ´Ö 

Deviation ×¾Ö“Ö»Ö®Ö 

Device µÖã×ŒŸÖ 

Devoid ¸ü×ÆüŸÖ, ×¾ÖÆßü®Ö 

Diagnostic ®Öî¤üÖ×®ÖÛú 
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Diagnostic Tools ®Öî¤üÖ×®ÖÛú ˆ¯ÖÛú¸üÞÖ 

Diagnostics ®Öî¤üÖ×®ÖÛúß 

Diagram ¸êüÜÖÖ×“Ö¡Ö, †Ö¸êüÜÖ 

Diamagnetic ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖãÓ²ÖÛúßµÖ 

Diamagnetism ¯ÖÏ×ŸÖ“ÖãÓ²ÖÛúŸ¾Ö 

Diameter ¾µÖÖÃÖ 

Dielectric ¯Ö¸üÖ¾ÖîªãŸÖË 

Dielectric Strength ¯Ö¸üÖ¾ÖîªãŸÖË ÃÖÖ´Ö£µÖÔ 

Differential ×¾Ö³Öê¤üÛú 

Diffraction ×¾Ö¾ÖŸÖÔ®Ö 

Diffused ×¾ÖÃÖ×¸üŸÖ 

Diffusion ×¾ÖÃÖ¸üÞÖ 

Diffusive ×¾ÖÃÖ¸üÞÖ¿Öß»Ö  

Diffusivity ×¾ÖÃÖ¸üÞÖ¿Öß»ÖŸÖÖ 

Digital †ÓÛúßµÖ, ×›ü•Öß™ü»Ö 

Digital Read Outfacility †ÓÛúßµÖ ¯Öšü®Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 

Digitizer †ÓÛúºþ¯ÖÛú 

Dimension ×¾Ö´ÖÖ 

Dimensionless ×¾Ö´ÖÖÆüß®Ö 

Diode ›üÖµÖÖê›ü 

Dip ®Ö×ŸÖ, ®Ö´Ö®Ö  

Dipole Moment ×«ü¬ÖÐã¾Ö †Ö‘ÖæÞÖÔ 

Directly Proportional †®ÖãÛÎú´ÖÖ®Öã¯ÖÖŸÖß 

Discharge ×®ÖÃÃÖ¸üÞÖ 

Discoloration ×¾Ö¸Óü•Ö®Ö 

Discontinuous †ÃÖÓŸÖŸÖ 

Dismantling ×¾Ö‘Ö™ü®Ö, ÜÖÞ›ü®Ö 

Dispersed ¯Ö×¸üõÖê×¯ÖŸÖ, ¯Ö×¸ü×õÖ¯ŸÖ 
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Dispersion ¯Ö×¸üõÖê¯ÖÞÖ 

Dispersion Behaviour ¯Ö×¸üõÖê¯ÖÞÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

Displacement ×¾ÖÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ 

Display ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ,¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ®Ö 

Disposal ×®Ö¯Ö™üÖ®Ö 

Disposal Of Medical Waste ×“Ö×ÛúŸÃÖÖ †¯Ö×¿ÖÂ™ü ÛúÖ ×®Ö¯Ö™üÖ®Ö 

Disruption ×¾Ö¤üÖ¸üÞÖ,×¾Ö‘Ö™ü®Ö 

Disruption Modeling ×¾Ö¤üÖ¸üÞÖ ´ÖÖò›üØ»ÖÝÖ 

Disseminating ¯ÖÏÛúßÞÖÔÛú 

Dissemination ¯ÖÏÃÖÖ¸ü 

Dissimilar †ÃÖ´Ö¹ý¯Ö,†ÃÖ´ÖÖ®Ö 

Dissipated õÖ×µÖŸÖ 

Dissipation õÖµÖ, ×¾ÖÃÖ¸üÞÖ 

Dissipative ×¾ÖÃÖ¸üÞÖßµÖ, ×¾ÖÃÖ¸üÞÖµÖÖêÝµÖ 

Distortions ×¾ÖÛéú×ŸÖ, ×¾Ö¹ý¯ÖÞÖ 

Distressed Or Wornout †Ö¯Ö¤üÖÝÖÏÃŸÖ, ÃÖÓÛú™üÝÖÏÃŸÖ 

Disturb ×¾ÖõÖã²¬Ö 

Divergence †¯ÖÃÖ¸üÞÖ 

Diverging †¯ÖÃÖÖ¸üß 

Diverter ×¾Ö¯Ö£ÖÛú, ›üÖ‡¾Ö™Ôü¸ü 

Domain ¯ÖÏõÖê¡Ö 

Dome ›üÖê´Ö, ÝÖã´²Ö¤ü 

Doping †¯Ö×´ÖÁÖÞÖ, ›üÖêØ¯ÖÝÖ 

Doppler ›üÖò¯»Ö¸ü 

Downstream †®Öã¯ÖÏ¾ÖÖÆü 

Downward †¬ÖÖê´ÖãÜÖß 

Drafting Section †Ö¸êüÜÖÞÖ †®Öã³ÖÖÝÖ 

Drag ÛúÂÖÔÞÖ 
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Draining †¯Ö¾ÖÖÆü®Ö 

Drawings †Ö¸êüÜÖÞÖ 

Drawings Corrections †Ö¸êüÜÖÞÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü 

Drift  †¯Ö¾ÖÖÆü 

Drilling ”êû¤ü Ûú¸ü®ÖÖ, ¾Öê¬Ö®Ö 

Duct ¾ÖÖ×Æü®Öß 

Ductility ŸÖ®µÖŸÖÖ 

Ductile ŸÖ®µÖ 

Dummy Load  ›üü´Öß »ÖÖê›ü, ”© ³ÖÖ¸ü 

Dump Tank ›ü´¯Ö ™ïüÛú 

Duration †¾Ö×¬Ö 

Dynamic ÝÖ×ŸÖ¿Öß»Ö, ÝÖ×ŸÖÛú 

Dynamics ÝÖ×ŸÖÛúß 

Dysprosium ×›üÃÖ¯ÖÏÖê×ÃÖµÖ´Ö 

Earthgrid ³Öæ-×ÝÖÏ›ü 

Earth's Magnetism ³Öæ-“ÖãÓ²ÖÛúŸ¾Ö 

Eddy Current ³ÖÓ¾Ö¸ü ¬ÖÖ¸üÖ 

Edge Plasma Density ÛúÖê¸ü ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ‘Ö®ÖŸ¾Ö 

Effect ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 

Efficiency ¤üõÖŸÖÖ 

Efficient ¤õÖ 

Elastometer ‡»ÖÖÃ™üÖê´Öß™ü¸ü 

Electric Breakdown ×¾ÖªãŸÖË ³ÖÓ•Ö®Ö  

Electric Current Density ×¾ÖªãŸÖË¬ÖÖ¸üÖ ‘Ö®ÖŸ¾Ö 

Electric Dipole ×¾ÖªãŸÖË ×«ü¬ÖÐã¾Ö 

Electrical Insulation Break ×¾ÖªãŸÖË †¾Ö¸üÖê¬ÖÛú 

Electrode ‡»ÖêŒ™ÒüÖê›ü 

Electrode biasing ‡»ÖêŒ™ÒüÖê› ü†×³Ö®ÖŸÖ 



18 

 

Electrodynamics ¾ÖîªãŸÖÝÖ×ŸÖÛúß, ×¾ÖªãŸÖË-ÝÖ×ŸÖÛúß 

Electrolysis ×¾ÖªãŸÖË †¯Ö‘Ö™ü®Ö 

Electrolyte ×¾ÖªãŸÖË †¯Ö‘Ö™ËüµÖ 

Electrolytic Cell ×¾ÖªãŸÖË †¯Ö‘Ö™ü®Öß ÃÖê»Ö 

Electrolytic Solution ×¾ÖªãŸÖË †¯Ö‘Ö™ü®Öß ×¾Ö»ÖµÖ®Ö 

Electromagnetic ×¾ÖªãŸÖË “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ 

Electromagnetic Damping ×¾ÖªãŸÖË “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ †¾Ö´ÖÓ¤ü®Ö 

Electromagnetic Induction ×¾ÖªãŸÖË “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ¯ÖÏê¸üÞÖ 
Electromagnetic 
Phenomenon ×¾ÖªãŸÖË “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ¯Ö×¸ü‘Ö™ü®ÖÖ 

Electromagnetic Waves ×¾ÖªãŸÖË “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ŸÖ¸ÓüÝÖêÓ 

Electronic ‡»ÖêŒ™ÒüÖê×®ÖÛú 

Electroscope ×¾ÖªãŸÖË¤ü¿Öá 

Electrostatic ×Ã£Ö¸ü¾ÖîªãŸÖ 

Electrostatic Potential ×Ã£Ö¸ü¾ÖîªãŸÖ ×¾Ö³Ö¾Ö  

Electrostatic Shielding ×Ã£Ö¸ü¾ÖîªãŸÖ ¯Ö×¸ü¸üõÖÞÖ 

Element ŸÖŸ¾Ö, †¾ÖµÖ¾Ö 

Elevated ˆ®®ÖŸÖ, ‰Ñú“ÖÖ, ˆ®®Ö×µÖŸÖ 

Elevation ‰úÑ“ÖÖ‡Ô, ‹»Öß¾Öê¿Ö®Ö, ˆ®®ÖµÖ®Ö  

Ellipsoidal ¤üß‘ÖÔ¾Öé¢Ö•ÖßµÖ 

Elliptical ¤üß‘ÖÔ¾Öé¢ÖßµÖ 

Elongation ¤üß‘ÖáÛú¸üÞÖ, ¤üß‘ÖÔ¾Öé×¨ü, ¯ÖÏÃÖÖ¸üÛúÖêÞÖ 

Embedded †ÓŸÖ:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ 

Emission ˆŸÃÖ•ÖÔ®Ö 

Emissive ˆŸÃÖ•ÖÔÛú, ˆŸÃÖ•Öá 

Empirical †Ö®Öã³Ö×¾ÖÛú, †®Öã³Ö¾Ö•Ö®µÖ 

End Points †ÓŸÖ: Ø²Ö¤ãü 

Energetic ‰ú•ÖÖÔ¾ÖÖ®Ö 

Energy Dispersive Analysis ‰ú•ÖÖÔ ×¾ÖõÖê¯ÖÞÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÞÖ 
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Engineering †×³ÖµÖÖÓ×¡ÖÛúß 

Entropy ‹Ó™ÒüÖò¯Öß 

Envisaged ¯Ö×¸üÛú×»¯ÖŸÖ 

Equatorial Plane ×®Ö¸üõÖßµÖ ÃÖ´ÖŸÖ»Ö 

Equilibrated ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ, ÃÖÖ×´µÖŸÖ 

Equilibrium ÃÖÓŸÖã»Ö®Ö, ÃÖÖ´µÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ 

Equipment ˆ¯ÖÛú¸üÞÖ, ˆ¯ÖÃÛú¸ü 

Equivalent Resistance ŸÖã»µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö 

Equivalent Resistor ŸÖã»µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬ÖÛú 

Erosion †¯Ö¸ü¤ü®Ö, Ûú™üÖ¾Ö 

Error field ¡Öã×™ü õÖê¡Ö 

Estimated †ÖÛú×»ÖŸÖ 

Etching ˆŸÛúßÙÞÖŸÖ, ˆŸÛúßÞÖÔ®Ö 

Ethernet ‡Ô£Ö¸ü®Öê™ü 

Evaporation ¾ÖÖÂ¯Ö®Ö 

Evolution ×¾ÖÛúÖÃÖ, ×¾Ö´ÖÖê“Ö®Ö, ´Öæ»ÖÛú»Ö®Ö 

Excimer ‹Œ•ÖÌÖ‡´Ö¸ü 

Excitation ˆ¢Öê•Ö®Ö 

Excited ˆ¢Öê×•ÖŸÖ 

Exhaust ÜÖÖ»Öß Ûú¸ü®ÖÖ, ²ÖÖÆü¸ü ×®ÖÛúÖ»Ö®ÖÖ 

Exit scraper ×®ÖÝÖÔ´Ö †¯Ö‘ÖÂÖÔÛú 

Exotic Plasma †ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ  ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ 

Expansion ¯ÖÏÃÖÖ¸ü, ¯ÖÏÃÖ¸üÞÖ 

Experimental Work ¯ÖÏÖµÖÖê×ÝÖÛú ÛúÖµÖÔ 

Explore ÜÖÖê•Ö/†®¾ÖêÂÖÞÖ/¯ÖŸÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ 

Extension ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü, ¯ÖÏÃÖÖ¸ü 

Extensive ¾µÖÖ¯ÖÛú, ×¾ÖÃŸÖéŸÖ 

Extracted ×®ÖÂÛúÙÂÖŸÖ 
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Extraction ×®ÖÂÛúÂÖÔÞÖ 

Extractor System Drawings ×®ÖÂÛúÂÖÔÛúú ¯ÖÏÞÖÖ»Öß †Ö¸êüÜÖÞÖ 

Extrusion ˆŸÃÖÖ¸üÞÖ, ²Ö×Æü¾Öì¬Ö®Ö 

Extrusion ²Ö×Æü¾Öì¬Ö®Ö, ˆŸÃÖÖ¸üÞÖ 

Fabrication ×®Ö´ÖÖÔÞÖ, ±îú×²ÖÎÛêú¿Ö®Ö 

Fast breeder ¦ãüüŸÖ ü¯ÖÏ•Ö®ÖÛú 

Fast Disruptive Events ŸÖß¾ÖÎÎ×¾Ö¤üÖ¸üß ‘Ö™ü®ÖÖ‹Ñò 

Fast Ferrite tuner ±úÖÃ™ü ±êú¸üÖ‡™ü ™ü¶æ®Ö¸ü 

Fast Shutter ¦ãüŸÖ Ûú¯ÖÖ™ü, ¦ãüŸÖ ¿Ö™ü¸ü  

Fastness ²ÖÓ¬ÖÛú, ¯ÖŒÛúÖ¯Ö®Ö, ¯ÖŒ¾ÖŸÖÖ 

Fatigue ÁÖÖ×®ŸÖ 

Feasibility ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖŸÖÖ 

Feed ³Ö¸üÞÖ 

Feedback ¯Öã®Ö:³Ö¸üÞÖ, ¯Öã®Ö:×®Ö¾Öê¿Ö 

Feeder ³Ö¸üÛú 

Feed lines ¯ÖÏ¾ÖÖ×ÆüÛúÖ‹Ñ 

Ferritic ±êú×¸ü×™üÛú 

Fiber ŸÖÓŸÖã, ¸êü¿ÖÖ, ±úÖ‡²Ö¸ü 

Fibre-Optics ŸÖÓŸÖã-¯ÖÏÛúÖ×¿ÖÛúß 

Fibrous Particles ¸êü¿ÖÖ µÖãŒŸÖ ÛúÞÖ 

Field õÖê¡Ö 

Fields Errors õÖê¡Ö ¡Öã×™üµÖÖÓÑ 

Filament ×±ú»ÖÖ´Öë™ü, ŸÖÓŸÖã 

File Transfer ±úÖ‡»Ö ™ÒüÖÓÃÖ±ú¸ü, ÃÖÓ×“ÖÛúÖ †ÓŸÖ¸üÞÖ  

Filter ×±ú»™ü¸ü, ×®ÖÃµÖÓ¤üÛú 

Filtered Bolometer ×±ú»™ü¸ üµÖãŒŸÖ ²ÖÖê»ÖÖê´Öß™ü¸ü 

Finite ¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ 

Finite Gradient ¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÞÖŸÖÖ  



21 

 

Fire Protection †×Ý®Ö ÃÖÓ¸üõÖÞÖ 

Fission ×¾ÖÜÖÓ›ü®Ö  

Flange °»Öï•Ö 

Flat Density ÃÖ¯ÖÖ™ü ‘Ö®ÖŸ¾Ö  

Flat top ÃÖ¯ÖÖ™ ü¿ÖßÂÖÔ 

Flaw °»ÖÖ, ¡Öã×™ü, ¤üÖêÂÖ 

Flexibility ®Ö´µÖŸÖÖ, »Ö“Öß»ÖÖ¯Ö®Ö 

Flexible ®Ö´µÖ, »Ö“Öß»ÖÖ 

Flexible hose »Ö“Öß»Öß ®ÖÖ×»ÖµÖÖÑ 

Floating Potential ¯»Ö¾Ö´ÖÖ®Ö ×¾Ö³Ö¾Ö 

Flow ¯ÖÏ¾ÖÖÆü 

Flow Parameter ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¯ÖÏÖ“Ö»Ö 

Flow Velocity ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾ÖêÝÖ 

Flow-Balancing ¯ÖÏ¾ÖÖÆü-ÃÖÓŸÖã»Ö®Ö 

Fluctuation ˆŸÖÖ¸ü-“ÖœÍüÖ¾Ö, ˆ““ÖÖ¾Ö“Ö®Ö 

Flux °»ÖŒÃÖ, †×³Ö¾ÖÖÆü  

Flux-Leakage †×³Ö¾ÖÖÆü-×¸üÃÖÖ¾Ö 

Flux-Linkage †×³Ö¾ÖÖÆü-²ÖÓ¬ÖŸÖÖ 

Focus ÃÖÓÛêú×¦üŸÖ, ±úÖêÛúÃÖ 

Foil ¯ÖÞÖá, ±úÖòµÖ»Ö 

Forced Oscillation ¯ÖÏÞÖÖê×¤üŸÖ ¤üÖê»Ö®Ö 

Formula ÃÖæ¡Ö 

Formulation ÃÖÓºþ¯ÖÞÖ, ÃÖæ¡ÖßÛú¸üÞÖ 

Forward Direction †ÝÖÏ ×¤ü¿ÖÖ 

Fourier Coefficients ±æú×¸üµÖ¸ü-ÝÖãÞÖÖÓÛú 

Fraction ×³Ö®®Ö, ¯ÖÏ³ÖÖ•Öß, †Ó¿Ö 

Fragment ÜÖÓ›ü, ™ãüÛú›ÍüÖ 

Free Electron Laser ´ÖãŒŸÖ ‡»ÖêŒ™ÒüÖò®Ö »ÖêÃÖ¸ü 
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Free Energy ´ÖãŒŸÖ ‰ú•ÖÖÔ 

Free Space ´ÖãŒŸÖ †ÖÛúÖ¿Ö 

Freezing ×Æü´ÖßÛú¸ÞÖ, ×±Ïú•ÖÍàÝÖ 

Frequency †Ö¾Öé×¢Ö, ²ÖÖ¸Óü²ÖÖ¸üŸÖÖ 

Friction ‘ÖÂÖÔÞÖ 

Friction Welding ‘ÖÂÖÔÞÖ ¾ÖêØ»›üÝÖ 

Front end †ÝÖÏ ³ÖÖÝÖ 

Functional ¯ÖÏÛúÖµÖÖÔŸ´ÖÛú, ±ú»Ö®ÖÖŸ´ÖÛú 

Fundamental Harmonic ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÆüÖ´ÖÖì×®ÖÛú 

Fuse °µÖæ•ÖÍ, ÃÖÓÓµÖÖê•Ö 

Fusion ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö 

Fusion Grade ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö ÃŸÖ¸ü 

Fusion Materials ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 

Fusion physics ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö ³ÖÖî×ŸÖÛúß  

Fusion reactor ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö ×¸ü‹Œ™ü¸ü 

Galvanometer ÝÖî»¾Öê®ÖÖê´Öß™ü¸ü, ¬ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¯Öß 

Gas Barrier ÝÖîÃÖ †¾Ö¸üÖê¬ÖÛú 

Gas puff ÝÖîÃÖ ¯Ö±ú 

Gas Puffs system ÝÖîÃÖ ¯Ö±ú ¯ÖÏÞÖÖ»Öß  

Gas Return Network ÝÖîÃÖ ¯Öã®Ö:ÃÖÓÛú»Ö®Ö ×®ÖÛúÖµÖ 

Gas feed ÝÖîÃÖ³Ö¸üÞÖ 

Gasification ÝÖîÃÖßÛú¸üÞÖ, ¾ÖÖŸÖßµÖ®Ö 

Gauge ¯ÖÏ´ÖÖ¯Öß, ÝÖê•Ö 

Gauss Law ÝÖÖˆÃÖ ×®ÖµÖ´Ö 

Gaussian Surface ÝÖÖˆÃÖßµÖ ¯ÖéÂšü 

Generate ˆŸ¯Ö®®Ö Ûú¸ü®ÖÖ, •Ö®Ö®Ö Ûú¸ü®ÖÖ 

Generation ¯ÖßœÍüß, ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö, •Ö®Ö®Ö  

Generator •Ö×®Ö¡Ö 
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Geometrical Shape •µÖÖ×´ÖŸÖßµÖ †ÖÛúÖ¸ü 

Giant ²ÖéÆüŸÖ, ×¾Ö¿ÖÖ»Ö 
Glancing Incidence 
Diffraction ¯ÖéÂšüÃÖ¯Öá †Ö¯Ö×ŸÖŸÖ ×¾Ö¾ÖŸÖÔ®Ö 

Gradation ¯Ö¤üÛÎú´Ö 

Gradient ¯ÖÏ¾ÖÞÖŸÖÖ 

Graphite ÝÖÏê±úÖ‡™ü 

Gravitation ÝÖã¹ýŸ¾ÖÖÛúÂÖÔÞÖ 

Gravity ÝÖã¹ýŸ¾Ö 

Grid ×ÝÖÏ›ü, •ÖÖ»Ö 

Grooving ÜÖÖÑ“Ö ²Ö®ÖÖ®ÖÖ 

Groundpotential ³Öæ×´Ö×¾Ö³Ö¾Ö, ¿Öæ®µÖ×¾Ö³Ö¾Ö 

Gyromagnetic Ratio ‘ÖæÞÖÔ “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ †®Öã¯ÖÖŸÖ 

Gyrotron •ÖÖµÖ¸üÖê™ÒüÖò®Ö 

Handling facility ¯ÖÏÆüÃŸÖ®Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ 

Hard wired ÆüÖ›Ôü-¾ÖÖµÖ›Ôü, ŸÖÖ¸ü ÃÖê •ÖÖê›ÍüÖ Æãü†Ö 

Harmonic ÆüÖ´ÖÖì×®ÖÛú, ÃÖÓ®ÖÖ¤üß 

Header ´ÖãÜÖ, ¿ÖßÂÖÔ®Ö»Öß, ¯ÖÏ¾Öê×¿ÖÛúÖ 

Heat Rejection ‰úÂ´ÖÖ ¯Ö×¸üŸµÖÖÝÖ 

Heating Drive ŸÖÖ¯Ö®Ö ›ÒüÖ‡¾Ö 

Helical ÛãÓú›×»Ö®Öß 

Helium Æüß×»ÖµÖ´Ö 

Helium Refrigerator & 
Liquifier System 

Æüß×»ÖµÖ´Ö ¯ÖÏ¿ÖßŸÖÛú ‹¾ÖÓ ¦üÖ×¾Ö¡Ö 
¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Heterogeneous ×¾ÖÂÖ´ÖÖÓÝÖß, ×¾ÖÂÖ´Ö•ÖÖŸÖßµÖ 

High Magnification ˆ““Ö †Ö¾Ö¬ÖÔ®Ö 

High Plasma Current ˆ““Ö ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ 

High Power Combiner ˆ““Ö ¿Ö×ŒŸÖ ÃÖÓµÖÖê•ÖÛú 

High Voltage Cabling ˆ““Ö ¾ÖÖê»™üŸÖÖ Ûêú²ÖØ»ÖÝÖ 
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High Voltage Isolation ˆ““Ö ¾ÖÖê»™üŸÖÖ ×¾Ö»ÖÝÖ®Ö 
High-Resolution 
Measurement Data ˆ““Ö ×¾Ö³Öê¤ü®Ö ´ÖÖ¯Ö®Ö †ÖÑÛú›ÍüÖ 

Hollow Density ×¸üŒŸÖ ‘Ö®ÖŸ¾Ö  

Homogenous ÃÖ´ÖÖÓÝÖß 

Homotopy ÃÖ´Ö•ÖÖŸÖŸÖÖ, ÃÖ•ÖÖŸÖßµÖŸÖÖ 

Horizontal õÖî×ŸÖ•Ö 

Hot plate ÆüÖò™ ü¯»Öê™ü 

Housed †Ö¾ÖÖ×ÃÖŸÖ, ×®Ö¾Öê×¿ÖŸÖ 

Huge Power Dissipation ³ÖÖ¸üß ¿Ö×ŒŸÖ õÖµÖ 

Humidity †Ö¦ÔüŸÖÖ 

Hybrid ÃÖÓÛú¸ü 

Hydraulic Machine ¦ü¾Ö“ÖÖ×»ÖŸÖ µÖÓ¡Ö 

Hydrodynamic ¦ü¾ÖÝÖ×ŸÖÛú 

Hydrogen ÆüÖ‡›ÒüÖê•Ö®Ö 

Hydrogenous •Ö»Ö•Ö×®ÖŸÖ, •Ö»Ö•ÖÖŸÖ 

Hysterisis ¿Öî×£Ö»µÖ, ×ÆüÃ™êü¸üß×ÃÖÃÖ 

Identical ÃÖ´Ö¹ý¯Ö, ÃÖ¾ÖÔÃÖ´Ö, †×³Ö®®Ö 

Ignited ¯ÖÏ•¾Ö×»ÖŸÖ 

Ignition ¯ÖÏ•¾Ö»Ö®Ö 

Ignitron ‡×Ý®Ö™ÒüÖò®Ö 

Image ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö, ×“Ö¡Ö 

Image fusion ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö 

Image-Fusion technique ¯ÖÏ×ŸÖØ²Ö²Ö-ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö ŸÖÛú®ÖßÛú 

Imaging ×“Ö¡ÖÞÖ 

Immersion ×®Ö´´Ö•Ö®Ö, ›æü²ÖÖê®ÖÖ 

Impedance ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÖ¬ÖÖ, †¾Ö¸üÖê¬Ö 

Impeller ¯ÖÏÞÖÖê¤üÛú 

Impingement †Ö‘Ö¼üü®Ö, ™üÛú¸üÖ¾Ö 
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Impinging ¯ÖÏ‘ÖÖŸÖß 

Implantation †ÓŸÖ¸üÖì¯ÖÞÖ  

Impregnated ÃÖÓÃÖê×“ÖŸÖ, †ÓŸÖ³ÖÔ×¸üŸÖ 

Impregnation ÃÖÓÃÖê“Ö®Ö 

Impurity †¿Öã×¨ü 

Incidence †Ö¯ÖŸÖ®Ö 

Incident †Ö¯ÖŸÖßŸÖ, ‘Ö™ü®ÖÖ 

Inclusion †ÓŸÖ¾Öì¿Ö, ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö 

Incompressible †ÃÖÓ¯Öß›ü¶ 

Inconel ‡®ÖÛúÖê®Öê»Ö 

Incorporated ×®ÖÝÖ×´ÖŸÖ 

Incorporation ×®ÖÝÖ´Ö®Ö,ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö®Ö 

Indication ÃÖÓÛêúŸÖÛú 

Indicator ÃÖæ“ÖÛú 

Indigenous Ã¾Ö¤êü¿Öß 

Induced ˆŸ¯ÖÏê×¸üŸÖ 

Inductance ¯ÖÏê¸üÛúŸ¾Ö 

Induction ¯ÖÏê¸üÞÖ 

Inductor ¯ÖÏê¸üÛú 

Industrial †ÖîªÖê×ÝÖÛú 

Industry ˆªÖêÝÖ 

Inert †×ÛÎúµÖ, •Ö›Íü 

Inevitable †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ 

Infinite †®ÖÓŸÖ, †¯Ö×¸ü×´ÖŸÖ 

Influence ¯ÖÏ³ÖãŸÖÖ, ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 

Infrared †¾Ö¸üŒŸÖ 

Infrared camera †¾Ö¸üŒŸÖ Ûîú´Ö¸üÖ 

Infrastructure †Ö¬ÖÖ¸ü³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ´ÖÖî×»ÖÛú œüÖÑ“ÖÖ 
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Inherent †ÓŸÖÙ®ÖÙÆüŸÖ 

Inhibition ÃÖÓ¤ü´Ö®Ö 

Inhomogeneous Plasma †ÃÖ´ÖÖÓÝÖß ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ 

Initiation †Ö¸Óü³Ö®Ö 

Injected †ÓŸÖ„õÖê×¯ÖŸÖ 

Injection †ÓŸÖ:õÖê¯ÖÞÖ 

Inlet †ÓŸÖÝÖÔ´Ö 

Innovation ®Ö¾ÖßÛú¸üÞÖ, ®Ö¾ÖÖ“ÖÖ¸ü 

Input ×®Ö¾Öê¿Ö, ×®Ö×¾ÖÂ™ü 

Installation  ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Ö®Ö, †×¬ÖÂšüÖ¯Ö®Ö, ¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ¯Ö®Ö 

Instantaneous ŸÖÖŸõÖ×ÞÖÛú 

Instrument ˆ¯ÖÛú¸üÞÖ, µÖÓ¡Ö, ´ÖÖ¯ÖµÖÓ¡Ö  

Instrumentation ´ÖÖ¯ÖµÖÓ¡ÖÞÖ, µÖÓ¡ÖßÛú¸üÞÖ 

Insulation ¸üÖê¬Ö®Ö  

Insulative ¸üÖê¬Öß 

Insulator ×¾ÖªãŸÖË-¸üÖê¬Öß, ˆÂ´ÖÖ¸üÖê¬Öß 

Integrated ÃÖ´ÖÖÛú×»ÖŸÖ, ‹ÛúßÛéúŸÖ 

Integration ‹ÛúßÛú¸üÞÖ 

Intensity ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ, ¯ÖÏ²Ö»ÖŸÖÖ  

Interaction 
†®µÖÖê®µÖ ×ÛÎúµÖÖ, †ÓŸÖÙÛÎúµÖÖ, 
¯ÖÖ¸üÃ¯Ö×¸üÛú ×ÛÎúµÖÖ  

Inter-Coil joints 
†ÓŸÖ:ÛúÖòµÖ»Ö •ÖÖê›Íü, †ÓŸÖ:ÛúÖòµÖ»Ö 
ÃÖÓ×¬Ö,  

Interface †ÓŸÖ¸üÖ¯ÖéÂšü 

Interference ¾µÖ×ŸÖÛú¸üÞÖ 

Interferometer ¾µÖ×ŸÖÛú¸üÞÖ´ÖÖ¯Öß, ‡Ó™ü¸ü±êú¸üÖê´Öß™ü¸ü 
Inter-Laminar shear 
strength †ÓŸÖ¸ü-ÃŸÖ¸ßµÖ †¯Öºþ¯ÖÞÖ ÃÖÖ´Ö£µÖÔ 

Interlock †ÓŸÖ²ÖÔÓ¬Ö, †ÓŸÖ¸ü²Ö¨ü 
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Intermediate ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá 

Intermetallic †ÓŸÖ¸ü-¬ÖÖŸÖãÛú 

Internal Resistance †ÖÓŸÖ×¸üÛú ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö 

Internal Tin †ÖÓŸÖ×¸üÛú ×™ü®Ö 

Inter-Pancake †ÓŸÖ„¯Öî®ÖÛêúÛú, ‡®™ü¸ü-¯Öî®ÖÛêúÛú 

Interpretation ¾µÖÖÜµÖÖ, ×®Ö¾ÖÔ“Ö®Ö 

Intrinsic †ÓŸÖÙ®Ö×ÆüŸÖ  

Inverse-Square ¾µÖãŸÛÎú´Ö-¾ÖÝÖÔ 

Inversly Proportional ¾µÖãŸÛÎú´ÖÖ®Öã¯ÖÖŸÖß 

In-Wall Shielding †ÓŸÖ:×³Ö¢ÖßµÖ ¯Ö×¸ü¸üõÖÞÖ  
Ion Diamagnetic Drift 
Velocity †ÖµÖ®Ö ¯ÖÏ×ŸÖ“Öã´²ÖÛúßµÖ †¯Ö¾ÖÖÆü ¾ÖêÝÖ 

Ion Implantation †ÖµÖ®Ö ¸üÖê¯ÖÞÖ 

Ion Source Plasma †ÖµÖ®Ö ÄÖÖêŸÖ ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ 

Ion-Cyclotron †ÖµÖ®Ö ÃÖÖ‡Œ»ÖÖê™ÒüÖò®Ö 

Ionic Crystal †ÖµÖ®Öß ×ÛÎúÃ™ü»Ö 

Ionic Emission Lines †ÖµÖ®Öß ˆŸÃÖ•ÖÔ®Ö ¸êüÜÖÖ‹Ó 

Ionosphere †ÖµÖ®Ö ´ÖÓ›ü»Ö 

Irradiation ×Ûú¸üÞÖ®Ö 

Isolation ×¾Ö»ÖÝÖ®Ö 

Isolator ×¾Ö»ÖÝÖÛú 

Isomer ÃÖ´ÖÖ¾ÖµÖ¾Öß, †Ö‡ÔÃÖÖê´Ö¸ü 

Isotope †Ö‡ÃÖÖê™üÖê¯Ö 

Isotropic ÃÖ´Ö¤îü×¿ÖÛú 

Iteration ¯Öã®Ö¸üÖ¾Öé×¢Ö 

Jacket •ÖîÛêú™ ü 

Jockey •ÖÖòÛúß 

Junction ÃÖÓ×¬Ö 

Junction Rule ÃÖÓ×¬Ö ×®ÖµÖ´Ö 
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Kinetic ÝÖ×ŸÖ•Ö,ÝÖ×ŸÖÛú 

Klystron Œ»ÖÖ‡Ã™ÒüÖò®Ö 

Laboratory Scale ¯ÖÏµÖÖêÝÖ¿ÖÖ»ÖÖ ÃŸÖ¸üßµÖ 

Langmuir »ÖïÝ´µÖã¸ü 

Laser »ÖêÃÖ¸ü 

Laser-Blow-Off Technique »ÖêÃÖ¸ü-²»ÖÖê-†Öò±ú ŸÖÛú®ÖßÛú 

Lateral ¯ÖÖÀ¾ÖÔ 

Lead-Lithium »Öê›ü-×»Ö£ÖßµÖ´Ö 

Leak ×¸üÃÖÖ¾Ö, õÖ¸üÞÖ 

Leakage ×¸üÃÖÖ¾Ö, õÖ¸üÞÖ 

Lifting Bolt ×»Ö×°™üÓüÝÖ ²ÖÖê»™ü 

Lightning Protection ŸÖ×›ÍüŸÖ ÃÖã¸üõÖÖ 

Limiter ÃÖß´ÖÛú 

Limiter Assembly ÃÖß´ÖÛú †ÃÖê´²Ö»Öß 

Linear Isotropic Dielectrics ¸îü×ÜÖÛú ÃÖ´Ö¤îü×¿ÖÛú ¯Ö¸üÖ¾ÖîªãŸÖË 

Linearly ¸êü×ÜÖÛúŸÖ: 

Liner †ÖÃŸÖ¸üÛú 

Local Vertical Field Ã£ÖÖ®ÖßµÖ ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü õÖê¡Ö 

Logarithmic Scale »Ö‘ÖãÝÖÞÖÛúßµÖ ¯Öî´ÖÖ®ÖÖ 

Longtitudinal †®Öã¤üîü¬µÖÔ 

Loop •ÖÖ»Ö, ¯ÖÖ¿Ö/»Öæ¯Ö 

Loop Rule ¯ÖÖ¿Ö ×®ÖµÖ´Ö 

Loop Voltage »Öæ¯Ö ¾ÖÖê»™üŸÖÖ 

Loss Tangent õÖµÖ ™îü®•Öë™ü 

Lower Hybrid ×®Ö´®Ö ÃÖÓÛú¸ü 

Mach Probes ´ÖîÛú †®¾ÖêÂÖÛú 

Machining ´Ö¿Öß®Ö®Ö 

Macroscopic Ã£Öæ»Ö, †ÃÖæõ´Ö 
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Magnet “Öã´²ÖÛú 

Magnet And Field Mapping 
System 

“Öã´²ÖÛú ‹¾ÖÓ õÖê¡Ö ´ÖÖ®Ö×“Ö¡ÖÞÖ 
¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Magnet Couple Probe 
Drive “Öã´²ÖÛú µÖãÝ´Ö ¯ÖÏÖê²Ö “ÖÖ»Ö®Ö 

Magnet Group “Öã´²ÖÛú ÃÖ´ÖæÆ 

Magnetic “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ 

Magnetic Dipole “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ×«ü¬ÖÐã¾Ö 

Magnetic Flux “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ °»ÖŒÃÖ 

Magnetic Intensity “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ 

Magnetic Monopole “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ‹Ûú¬ÖÐã¾Ö 

Magnetic Permeability “ÖãÓ²ÖÛú¿Öß»ÖŸÖÖ/ “ÖãÓÓ²ÖÛúßµÖ ¯ÖÖ¸üÝÖ´µÖŸÖÖ 

Magnetic Susceptibility “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ¯ÖÏ¾Öé×¢Ö 

Magnetohydrodynamics “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ ¦ü¾ÖÝÖ×ŸÖÛúß 

Magnetron ´ÖîÝ®Öê™ÒüÖò®Ö 

Magnets Division “Öã´²ÖÛú †®Öã³ÖÖÝÖ 

Maintenance †®Öã¸üõÖÞÖ, ¸üÜÖ-¸üÜÖÖ¾Ö 

Manifold ²ÖÆãü´ÖãÜÖ, ´Öî®Öß±úÖê»›ü 

Manipulator ¯Ö×¸ü“ÖÖ»ÖÛú, ´Öî×®Ö¯Öã»Öê™ü¸ü 

Matching ÃÖã´Öê×»ÖŸÖ 

Matching Network ÃÖã´Öê»Ö®Ö ŸÖÓ¡Ö 

Matrix Effect †Ö¬ÖÖ¡Öß ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö, ´Öî×™ÒüŒÃÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 

Mean ´ÖÖ¬µÖ 

Mechanical µÖÖÓ×¡ÖÛú 

Mechanism ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ, ŸÖÓ¡Ö 

Metallurgical ¬ÖÖŸÖãÛú´ÖáµÖ 

Methane ´Öß£Öê®Ö 

Metrology ´ÖÖ¯Ö×¾Ö–ÖÖ®Ö, ´ÖÖ¯Ö×¾ÖªÖ 

Micrograph ÃÖæõ´Ö»ÖêÜÖß 
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Microhardness ÃÖæõ´Ö-ÛúšüÖê¸üŸÖÖ 

Micron ´ÖÖ‡ÛÎúÖò®Ö 

Microstructural ÃÖæõ´ÖÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖŸ´ÖÛú 

Microstructure ÃÖæõ´Ö ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ 

Microturbulence ÃÖæõ´Ö ¯ÖÏõÖÖê³Ö 

Microwave ÃÖæõ´Ö ŸÖ¸ÓüÝÖ 

Milling Machine ¤ü»Ö®ÖµÖÓ¡Ö 

Mitigate Ûú´Ö Ûú¸ü®ÖÖ 

Mobility ÝÖ×ŸÖ¿Öß»ÖŸÖÖ 

Mock-Ups †Ö³ÖÖÃÖß, ´ÖÖòÛú†¯Ö 

Modelling ¯ÖÏ×ŸÖ¹ý¯ÖÞÖ, ´ÖÖò›üØ»ÖÝÖ, ×®Ö¤ü¿ÖÔ®Ö 

Modification ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸üÞÖ, ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö 

Modular ´ÖÖò›ü¶ã»Ö¸, ü´ÖÖ¯ÖÖÓÛú 

Module ´ÖÖò›ü¶ã»Ö, ¯ÖÏ×ŸÖºþ¯ÖÛú 

Molecular †Ö×Þ¾ÖÛú 

Molybdenum ´ÖÖò×»Ö²Ö›êü®Ö´Ö 

Moment of Inertia •Ö›ÍüŸ¾Ö †Ö‘ÖæÞÖÔ 

Momentum ÃÖÓ¾ÖêÝÖ 

Monitoring †®Öã¾ÖßõÖÞÖ, ´ÖÖò®Öß™ü¸ü®Ö 

Mono-Block ‹Ûú»Ö-²»ÖÖòÛú 

Mono-Energetic ÃÖ´ÖÖê•Öá 

Monotonic ‹Ûú×¤üÂ™ü 

Morphological †ÖÛéú×ŸÖ×¾Ö–ÖÖ®Ö, †ÖÛúÖ×¸üÛúß 

Morphology †ÖÛúÖ×¸üÛúß 
Motional Electromotive 
Force ÝÖ×ŸÖ•Ö ×¾ÖªãŸÖË ¾ÖÖÆüÛú ²Ö»Ö 

Mutual Induction †®µÖÖê®µÖ ¯ÖÏê¸üÞÖ 
Nano Size Surface 
Texturing ®Öî®ÖÖê †ÖÛúÖ¸üßµÖ ÃÖŸÖÆ üÃÖÓ‘Ö™ü®Ö 
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Navier-Stocks ®Öê×¾ÖµÖ¸ü-Ã™üÖêŒÃÖ 

Negative ŠúÞÖÖŸ´ÖÛú 

Negligible ®ÖÝÖÞµÖ 

Neon ×®Ö†Öò®Ö 

Network ®Öê™ü¾ÖÛÔú, ŸÖÓ¡Ö²Ö»Ö 

Neural ŸÖÓ×¡ÖÛúÖ 

Neutral †®ÖÖ¾Öê¿Öß 

Neutral Beam †®ÖÖ¾Öê¿Öß ¯ÖãÑ•Ö 

Neutronic ®µÖã™ÒüÖò×®ÖÛú 

Nitriding ®ÖÖ‡™ÒüÖ‡›ü®Ö 

Nitro carburizing ®ÖÖ‡™ÒüÖêÛúÖ²ÖãÔ¸üÖ‡•Ö®Ö 

Non Linear †¸îü×ÜÖÛú, †Ö¸êü×ÜÖµÖ 

Non-Destructive †×¾Ö®ÖÖ¿Öß 

Non-Resonant Plasma †®Öã®ÖÖ¤üÆüß®Ö ¯»ÖÖ•Í´ÖÖ 

Non-Thermal †ŸÖÖ¯ÖßµÖ 

Nonzero ¿Öæ®µÖêŸÖ¸ü 

Nuclear Fission ®ÖÖ×³ÖÛúßµÖ ×¾ÖÜÖÓ›ü®Ö 

Nuclear Fussion ®ÖÖ×³ÖÛúßµÖ ÃÖÓ»ÖµÖ®Ö 

Nucleation ®ÖÖ×³ÖÛú®Ö 

Observation ¯ÖÏêõÖÞÖ, †¾Ö»ÖÖêÛú®Ö 

Off-Normal events †ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ‘Ö™ü®ÖÖ‹Ó 

Ohmic †Öê´ÖßµÖ 
Ohmic Field Magnet 
System †Öê×ÉÛú õÖê¡Ö “Öã´²ÖÛú ¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Oil Phase Shifter ŸÖê»Ö ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¿Öß°™ü¸ 

Old ballast resistor ¯Öã¸üÖ®Öê ²Öî»ÖÖÃ™ ü¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬ÖÛú 

Operation ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö®Ö 

Operation window ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö®Ö Ø¾Ö›üÖê 

Operations and control ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö®Ö ‹¾ÖÓ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ †®Öã³ÖÖÝÖ 
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division 

Optical Isolation ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖÛú ×¾Ö»ÖÝÖ®Ö 

Optical-Fibre data ¯ÖÏÛúÖ¿ÖßµÖ-ŸÖÓŸÖã ›üÖ™üÖ 

Optics ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖÛúß 

Optimization †®ÖãÛúæ»Ö®Ö, ‡Â™üŸÖ´ÖßÛú¸üÞÖ 

Optimizing ‡Â™üŸÖ´ÖßÛú¸üÞÖ 

Optimum ‡Â™üŸÖ´Ö 

Opto-Electronics ¯ÖÏÛúÖ¿Ö-‡»ÖêŒ™ÒüÖò×®ÖÛúß 

Organic ÛúÖ²ÖÔ×®ÖÛú, •Öî¾Ö 

Orientation †×³Ö×¾Ö®µÖÖÃÖ 

Oscillation ¤üÖê»Ö®Ö 

Oscillator ¤üÖê×»Ö¡Ö 

Out gassing ÝÖîÃÖ ×®ÖÂÛÎú´ÖÞÖ, †¯ÖÝÖîÃÖ®Ö 

Outlet ×®ÖÝÖÔ´Ö, ×®ÖÛúÖÃÖ 

Output ×®ÖÝÖÔ´Ö, ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö  

Ozone Bleaching †Öê•ÖÌÖê®Ö ×¾Ö¸Óü•Ö®Ö 

Paradigm ºþ¯ÖÖ¾Ö»Öß, ¥üÂ™üÖÓŸÖ¯ÖÏ×ŸÖºþ¯Ö 

Parallel ÃÖ´ÖÖ®ŸÖ¸ü 

Parallel Plate Capacitor ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü ¯Ö×¼üÛúÖ ÃÖÓ¬ÖÖ×¸ü¡Ö 

Paramagnetic †®Öã“ÖãÓ²ÖÛúßµÖ 

Paramagnetism †®Öã“ÖãÓ²ÖÛúŸ¾Ö 

Parameter ¯ÖÏÖ“Ö»Ö 

Particle ÛúÞÖ 

Passivation ×®Ö¿“ÖêÂ™üßÛú¸üÞÖ 

Passive ×®Ö¿“ÖêÂ™ü 

Peak Power ¿ÖßÂÖÔ ¿Ö×ŒŸÖ 

Pebble ¯Öê²Ö»Ö 

Pellet ÝÖã×™üÛúÖ 
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Penetration ¾Öê¬Ö®Ö, ¯ÖÏ¾Öê¿Ö, ³Öê¤ü®Ö 

Perception ¯ÖÏŸµÖõÖ –ÖÖ®Ö  

Performance ×®ÖÂ¯ÖÖ¤ü®Ö 

Permeability ¯ÖÖ¸üÝÖ´µÖŸÖÖ 

Permeation ¯ÖÖ¸üÝÖ´Ö®Ö 

Permitivity ×¾ÖªãŸÖË¿Öß»ÖŸÖÖ, ¯Ö¸üÖ¾ÖîªãŸÖÖÓÝÖ 

Perpendicular »Ö´²Ö¾ÖŸÖ 

Perturbation õÖÖê³Ö 

Phase Velocity ¯ÖÏÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾ÖêÝÖ 

Phenomenon ¯Ö×¸ü‘Ö™ü®ÖÖ 

Photo Electric Effect ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¾ÖîªãŸÖË ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 

Photodiode ±úÖê™üÖê›üÖµÖÖê›ü 

Photoelectric ¯ÖÏÛúÖ¿Ö-×¾ÖªãŸÖË 

Photon Energy ±úÖê™üÖò®Ö ‰ú•ÖÖÔ 

Physical Features ³ÖÖî×ŸÖÛú »ÖõÖÞÖ 

Pipe ¯ÖÖ‡¯Ö, ®Ö»ÖßÛúÖ 

Planar ¯»Öê®Ö¸ü, ÃÖ´ÖŸÖ»Öß 

Planetary ÝÖÏÆü ÛúõÖÖ 

Plasma Blob ¯»ÖÖ•Í´ÖÖ ²»ÖÖò²Ö 

Plasma Coating Chamber ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ »Öê¯Ö®Ö “Öî´²Ö¸ü 
Plasma Control Physics 
Division ¯»ÖÖ•Í´ÖÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ³ÖÖî×ŸÖÛúß †®Öã³ÖÖÝÖ 

Plasma Diagnostics ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ®Öî¤üÖ×®ÖÛúß 

Plasma Discharge ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ×®ÖÃÃÖ¸üÞÖ 

Plasma Facing ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ´Öã×ÜÖŸÖ 

Plasma Potential ¯»ÖÖ•Í´ÖÖ ×¾Ö³Ö¾Ö 

Plasma Processing ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ 

Plasma Rotation ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ‘ÖæÞÖÔ®Ö 

Plasma Shot ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ¿ÖÖò™ü 



34 

 

Plasma Sputtering 
Technique ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ Ã¯ÖØ™ÒüÝÖ ŸÖÛú®ÖßÛú 

Plasma Torch ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ™üÖ“ÖÔ 

Plateau ¯»Öê™üÖê, ¯ÖšüÖ¸ü 

Plotting ¯»ÖÖòØ™üÝÖ 

Plume ¯»Öæ´Ö 

Pneumatic ¾ÖÖŸÖßµÖ, ¾ÖÖµÖã“ÖÖ×»ÖŸÖ 

Pneumonia ×®Ö´ÖÖê×®ÖµÖÖ 

Poisoned ×¾ÖÂÖÖŒŸÖ 

Polar Molecule ¬ÖÐã¾ÖßµÖ †ÞÖã 

Polarisation ¬ÖÐã¾ÖÞÖ 

Polarity ¬ÖÐã¾ÖŸÖÖ 

Polarization ¬ÖÐã¾ÖßÛú¸üÞÖ 

Polarized ¬ÖÐã×¾ÖŸÖ 

Poloidal ¯ÖÖê»ÖÖê‡›ü»Öü 

Polychromatic ×¾Ö×¾Ö¬Ö¾ÖÞÖá, ¯ÖÖò»Öß-ÛÎúÖê´Öê×™üÛú 

Polymer ²ÖÆãü»ÖÛú 

Porosity ¸Óü¬ÖÐŸÖÖ 

Postulate †×³ÖÝÖéÆüßŸÖ 

Potential ×¾Ö³Ö¾Ö 

Potential Difference ×¾Ö³Ö¾ÖÖÓŸÖ¸ü 

Potential Drop ×¾Ö³Ö¾Ö¯ÖÖŸÖ 

Potential Gradient ×¾Ö³Ö¾Ö ¯ÖÏ¾ÖÞÖŸÖÖ 

Potentiometer ¯ÖÖê™ëü×¿ÖµÖÖê×´Ö™ü¸ü, ×¾Ö³Ö¾Ö´ÖÖ¯Öß 

Power Factor ¿Ö×ŒŸÖ ÝÖãÞÖÖÓÛú 

Power Spectra ¿Ö×ŒŸÖ Ã¯ÖêŒ™ÒüÖ  

Power Supply ¿Ö×ŒŸÖ †Ö¯ÖæÙŸÖ 

Power System ¿Ö×ŒŸÖ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß  

Precision ¯Ö×¸ü¿Öã¨üŸÖÖ 
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Predict ¯Öæ¾ÖÖÔ®Öã´ÖÖ®Ö 

Prediction ¯ÖÏÖÝÖã×ŒŸÖ, ¯Öæ¾ÖÖÔ®Öã´ÖÖ®Ö 

Preferential ¾Ö¸üÞÖÖŸ´ÖÛú 

Preferred Orientation “ÖµÖ×®ÖŸÖ †×³Ö×¾Ö®µÖÖÃÖ 

Preionization ¯Öæ¾ÖÔ-†ÖµÖ®Ö®Ö 

Preliminary ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú, ¯ÖÏÖ¸Óü×³ÖÛú 

Preparation ŸÖîµÖÖ¸üß 

Pressure ¤üÖ²Ö 

Pressurized ¤üÖ×²ÖŸÖ 

Primary Coil ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ÛãúÓ›ü»Öß 

Principal of Superposition †¬µÖÖ¸üÖê¯ÖÞÖ ÛúÖ ×®ÖµÖ´Ö  

Process Condition ¯ÖÏÛÎú´Ö †¾ÖÃ£ÖÖ 

Procurement  ¯ÖÏÖ¯ÖÞÖ  

Procurement Arrangement ¯ÖÏÖ¯ÖÞÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 

Project ¯Ö×¸üµÖÖê•Ö®ÖÖ 

Projection ¯ÖÏõÖê¯ÖÞÖ 

Propagation ÃÖÓ“Ö¸üÞÖ  

Property ÝÖãÞÖ, Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö, ¯ÖÏÛéú×ŸÖ, ÝÖãÞÖ¬Ö´ÖÔ 

Protocol ®ÖµÖÖ“ÖÖ¸ü, ¯ÖÏÖê™üÖêÛúÖò»Ö 

Purging ¸êü“Ö®Ö, ÃÖÖ¸üÞÖ  

Purification ¿ÖÖê¬Ö®Ö 

Pyrolysis ¯ÖÖ‡¸üÖê×»Ö×ÃÖÃÖ 

Pyrometer ˆ¢ÖÖ¯Ö´ÖÖ¯Öß, ¯ÖÖ‡¸üÖê´Öß™ü¸ü 

Quadrapole “ÖŸÖã¬ÖÐãÔ¾Ö  

Qualitative ÝÖãÞÖÖŸ´ÖÛú 

Quality Factor ÝÖãÞÖŸÖÖ ÛúÖ¸üÛú 

Quantative ´ÖÖ¡ÖÖŸ´ÖÛú 

Quantification ¯Ö×¸ü´ÖÖÞÖ®Ö 
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Quantisation Œ¾ÖÖÓ™ü´ÖßÛú¸üÞÖ 

Quantitative Analysis ÃÖÓÜµÖÖŸ´ÖÛú ×¾Ö¿»ÖêÂÖÞÖ 

Quench ¿Ö´Ö®Ö 

Quench Detection ¿Ö´Ö®Ö ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖ 

Quench Signal Based ¿Ö´Ö®Ö ÃÖÓÛêúŸÖ †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ 

Quenching ¿Ö´Ö®Ö, ²Öã—ÖÖ®ÖÖ 

Quiescent ¿ÖÖÓŸÖ  

Rack ¸îüÛú, ×¿ÖÛÓú•ÖÖ, †»Ö´ÖÖ¸üß   

Radial ×¡Ö•µÖ 

Radial Diffusion ×¡Ö•µÖ ×¾ÖÃÖ¸üÞÖ 

Radial Distance ×¡Ö•µÖ ¤æü¸üß 

Radial Electric Field ×¡Ö•µÖ ×¾ÖªãŸÖË-õÖê¡Ö 

Radial port ×¡Ö•ÖµÖ ¯ÖÖê™Ôü 

Radiated ×¾ÖÛúßÞÖÔ, ×¾Ö×Ûú×¸üŸÖ  

Radiation ×¾Ö×Ûú¸üÞÖ 

Radical ´Öæ»ÖÛú 

Radio Frequency ¸êü×›üµÖÖê †Ö¾Öé×¢Ö 

Radiograph ×¾Ö×Ûú¸üÞÖ×“Ö¡Ö, ¸êü×›üµÖÖêÝÖÏÖ±ú 

Radius Vector ¬ÖÐã¾ÖÖÓŸÖ¸ü ¸êüÜÖÖ  

Rail gap ¸êü»Ö †ÓŸÖ¸Ö»Ö 

Ramp-Up ¸îü´¯Ö-†¯Ö 

Range ¯Ö¸üÖÃÖ, ÁÖêÞÖß, ¸ëü•Ö  

Raster ¸îüÃ™ü¸ü, ×“Ö¡Ö¸êüÜÖÖ¯ÖãÓ•Ö  

Reactant †×³ÖÛúÖ¸üÛú 

Reaction †×³Ö×ÛÎúµÖÖ,¯ÖÏ×ŸÖ×ÛÎúµÖÖ 

Reactive †×³Ö×ÛÎúµÖÖ¿Öß»Ö 

Reactor ×¸ü‹Œ™ü¸ü 

Readied ÃÖãÃÖ×••ÖŸÖ 
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Reassembly ¯Öã®Ö:ÃÖÓµÖÖê•Ö®Ö 

Receiver ÝÖÏÖÆüß,†×³ÖÝÖÏÖÆüß 

Recirculation ¯Öã®Ö:ÃÖÓ“Ö¸üÞÖ 

Record ¤ü•ÖÔ Ûú¸ü®ÖÖ, †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü®ÖÖ  

Rectangular †ÖµÖŸÖÖÛúÖ¸ü 

Reduction ®µÖæ®ÖßÛú¸üÞÖ 

Redundant †×ŸÖ×¸üŒŸÖ, †¯ÖêõÖÖ×¬ÖÛú  

Refinery ¯Ö×¸üÂÛú¸üÞÖß, ¯Ö×¸üÂÛú¸üÞÖ¿ÖÖ»ÖÖ 

Reflection  ¯Ö¸üÖ¾ÖŸÖÔ®Ö  

Reflectivity ¯Ö¸üÖ¾ÖŸÖÔÛúŸÖÖ 

Reflectometer ¯Ö¸üÖ¾ÖŸÖÔ®Ö´ÖÖ¯Öß 

Refurbishment ¯Öã®Ö:ÃÖÓµÖÖê•Ö®Ö  

Regeneration ¯Öã®Ö•ÖÔ®Ö®Ö 

Regime õÖê¡Ö 

Regulated ×¾Ö×®ÖµÖ×´ÖŸÖ, ×®ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ 

Relative †Ö¯Öê×õÖÛú 

Relativistic †Ö¯Öê×õÖÛúßµÖ 

Relaxation Time ×¾ÖÁÖÏÖÓ×ŸÖ ÛúÖ»Ö 

Reliable ×¾ÖÀ¾ÖÃÖ®ÖßµÖ 

Remedial Action ˆ¯Ö“ÖÖ¸üß ×ÛÎúµÖÖ 

Remote Handling ÃÖã¤æü¸ü ¯ÖÏÆüÃŸÖ®Ö  

Repeater ¯Öã®Ö¸üÖ¾ÖŸÖÔÛú 

Repository ×®ÖõÖê¯ÖÖÝÖÖ¸ü 

Reproducibility ¯Öã®Ö¹ýŸ¯ÖÖ¤ü®Ö-õÖ´ÖŸÖÖ 

Residue †¾Ö×¿ÖÂ™ü 

Resin ¸êü×•Ö®Ö 

Resistance ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö 

Resistant ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Öß 
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Resistive ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬ÖÛú 

Resistivity ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬ÖÛúŸÖÖ 

Resolution ×¾Ö³Öê¤ü®Ö  

Resonance †®Öã®ÖÖ¤ü 

Resonant †®Öã®ÖÖ¤üß 

Resonant Frequency †®Öã®ÖÖ¤üß †Ö¾Öé×¢Ö 

Resonant Plasma †®Öã®ÖÖ¤ ü¯»ÖÖ•Í´ÖÖ 

Responsivity ¯ÖÏ×ŸÖ×ÛÎúµÖÖ¿Öß»Ö 

Restoring Torque ¯ÖÏŸµÖÖ®ÖµÖ®Ö †Ö‘ÖæÞÖÔ 

Restriction ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö®Ö 

Retardation ´ÖÓ¤ü®Ö 

Reversal ˆŸÛÎú´ÖÞÖ 

Reynolds Stress ¸êü®Ö»›ËÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²Ö»Ö 

Rheostat ¬ÖÖ¸üÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÛú 

Rigid Frame ¥üœÍ üœüÖÓ“ÖÖ 

Ring Antenna ¾Ö»ÖµÖ ‹ê®™êü®ÖÖ, Ø¸üÝÖ ‹ê®™êü®ÖÖ  

Ripple ‰úÙ´ÖÛúÖ, »ÖÆü¸ü, ŸÖ¸ÓüÝÖ 

Rise time ˆŸ£ÖÖ®Ö ÛúÖ»Ö 

Robotic ¸üÖê²ÖÖê×™üÛú 

Robust šüÖêÃÖ, ÃÖã¥üœÍü 

Roller ¸üÖê»Ö¸ü 

Rolling ²Öê»»Ö®Ö, »ÖÖê™ü®Ö 

Rotameter ¸üÖê™üÖ´ÖÖ¯Öß 

Rotatable Brewster Flange ‘ÖæÞÖá ×²ÖÎÃ™ü¸ ü°»Öï•Ö 

Rotation ‘ÖæÞÖÔ®Ö 

Rugged ®ÖŸÖÖê®®ÖŸÖ, †ÃÖ´Ö 

Runaway †×®ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ, ¸ü®Ö¾Öê 

Saddle ÃÖî×›ü»Ö, ÛúÖšüß 
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Sample ®Ö´Öæ®ÖÖ 

Saturated ÃÖÓŸÖé¯ŸÖ 

Saturation ÃÖÓŸÖé×¯ŸÖ, ÃÖÓŸÖé×¯ŸÖÛú¸üÞÖ 

Scaling ÃÖÖê¯ÖÖ®Öß, ¯ÖÏ¾Ö¬ÖÔ®Ö 

Scanning ÛÎú´Ö¾ÖßõÖÞÖ, ÃÛîúØ®ÖÝÖ  
Scanning Electron 
Microscopy ÃÛîúØ®ÖÝÖ ‡»ÖêŒ™ÒüÖò®Ö ÃÖæõ´Ö¤ü¿Öá 

Scattering ¯ÖÏÛúßÞÖÔ®Ö 

Scavenging Stroke  ¸êü“Ö®Ö Ã™ÒüÖêÛú/¯ÖÏÆüÖ¸ü 

Scenario ¥ü¿µÖ»ÖêÜÖ, ¯Ö×¸ü¥ü¿µÖ 

Schematic µÖÖê•Ö®ÖÖ²Ö¨ü, ¾µÖ¾Ö×Ã£ÖŸÖ, µÖÖê•Ö®ÖÖ¾ÖŸÖ 

Schematic Diagram µÖÖê•Ö®ÖÖ²Ö¨ü †Ö¸êüÜÖ 

Scientific ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú 

Scientific Community ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú ÃÖ´Öã¤üÖµÖ 

Scintillation ¯ÖÏÃ±æú¸üÞÖ, ¯ÖÏÃ±ãú¸ü 

Scrape-off layer ÃÛÎêú¯Ö-†Öò±ú »ÖêµÖ¸ü 

Secondary Coil ×«üŸÖßµÖÛú ÛãÓú›ü»Öß 

Seismic Analysis ³ÖæÛú´¯Öß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÞÖ 

Self-Consistent Ã¾ÖÃÖÓÝÖŸÖ 

Self-Induction Ã¾Ö-¯ÖÏê¸üÞÖ 

Semiconductor †¬ÖÔ“ÖÖ»ÖÛú 

Sensitivity ÃÖãÝÖÏÖ×ÆüŸÖÖ, ÃÖÓ¾Öê¤ü®Ö¿Öß»ÖŸÖÖ 

Sensor ÃÖÓ¾Öê¤üÛú 

Separatrix ÃÖê¯ÖÏÖ×™ÒüŒÃÖ 

Sequence †®ÖãÛÎú´Ö 

Series Connection ÁÖêÞÖß ÃÖÓµÖÖê•Ö®Ö 

Sharp Facets ŸÖßõÞÖ ×Ûú®ÖÖ¸êü, ŸÖßõÞÖ ´Öã×ÜÖÛúÖ 

Sharpness ŸÖßõÞÖŸÖÖ 

Sharpness of Resonance †®Öã®ÖÖ¤ü Ûúß ŸÖßõÞÖŸÖÖ 
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Shear Modes †¯Ö¹ý¯ÖÞÖ ´ÖÖê›ü 

Sheath †Ö“”û¤ü 

Sheet “ÖÖ¤ü¸ü, ¯Ö¸üŸÖ 

Shroud ÁÖÖˆ›ü, ¯Ö¸ü¤üÖ  

Sieve ”û»Ö®Öß 
Signal Conditioning 
System ÃÖÓÛêúŸÖ †®ÖãÛæú»Ö®Ö ¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Silica ×ÃÖ×»ÖÛúÖ 

Silt ÝÖÖ¤, ×ÃÖ»™ü, ¯ÖÖÓ¿Öãü 

Silver Oxide Deposition ×ÃÖ»Ö¾Ö¸ü †ÖòŒÃÖÖ‡› ü×®ÖõÖê¯ÖÞÖ 

Simulation †®ÖãÛú¸üÞÖ 

Single Shot Acquisition ‹Ûú»Ö ¿ÖÖò™ ü¯ÖÏÖ¯ÖÞÖ 

Sinter bonding ØÃÖ™ü¸ ü²ÖÖòØ›üÝÖ 

Sleeve Ã»Öß¾Ö, ²ÖÖÆãü, †ÖÃŸÖß®Ö 

Sludge †Ö¯ÖÓÛú, †¾Ö¯ÖÓÛú 

Software ÃÖÖò°™ü¾ÖêµÖ¸ü 

Solenoid ¯Ö×¸ü®ÖÖ×»ÖÛúÖ, ÃÖÖò»Öê®ÖÖòµÖ›ü 

Solid ablation šüÖêÃÖ †¯ÖõÖ¸üÞÖ 

Solid state šüÖêÃÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 

Solid State Crowbar šüÖêÃÖ †¾ÖÃ£ÖÖ ÛÎúÖê²ÖÖ¸ü 

Solution Æü»Ö, ×¾Ö»ÖµÖ®Ö, ‘ÖÖê»Ö 

Source  Ã¡ÖÖêŸÖ, ˆ¤üÝÖ´Ö 

Space Constraint •ÖÝÖÆ üÛúß Ûú´Öß 

Spam Filtering Ã¯Öî´Ö ×±ú»™ü¸ü®Ö 

Species ¯ÖÏ•ÖÖ×ŸÖ 

Specification ×¾Ö×®Ö¤ìü¿Ö, ×¾Ö×¿ÖÂ™üŸÖÖ 

Specimen ®Ö´Öæ®ÖÖ, ×®Ö¤ü¿ÖÔ 

Spectra Ã¯ÖêŒ™ÒüÖ 

Spectral analysis ¾ÖÞÖÔÛÎú´Öß  ×¾Ö¿»ÖêÂÖÞÖ 
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Spectrograph Ã¯ÖêŒ™ÒüÖêÝÖÏÖ±ú 

Spectroscopy Ã¯ÖêŒ™ÒüÖê¤ü¿Öá 

Spectrum Ã¯ÖêŒ™Òü´Ö, ¾ÖÞÖÔÛÎú´Ö 

Spherodization Ã±îú¸üÖê‡›üÖ‡•ÖÌ®Ö, ÝÖÖê»ÖÖ³Ö®Ö 

Spin Angular Momentum ¯ÖÏ“ÖÛÎúÞÖ ÛúÖêÞÖßµÖ ÃÖÓ¾ÖêÝÖ 

Split air conditioner ×¾Ö³ÖŒŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ®ÖãÛæú×»Ö¡Ö 

Splitter ×¾Ö¯ÖÖ™üÛú 

Sputtering ÛúÞÖõÖê¯ÖÞÖ 

Stability ×Ã£Ö¸üŸÖÖ, Ã£ÖÖ×µÖŸ¾Ö 

Stabilization Ã£ÖÖµÖüßÛú¸üÞÖ 

Stabilized Ã£ÖÖµÖßÛéúŸÖ 

Stainless steel •ÖÓÝÖ¸üÖê¬Öß/Ã™êü®Ö»ÖîÃÖÃ™üß»Ö 

Standard Resistor ´ÖÖ®ÖÛú ¯ÖÏ×ŸÖ¸üÖê¬Ö 

Start-up †Ö¸Óü³Ö®Ö, ¯ÖÏ¾ÖŸÖÔ®Ö, Ã™üÖ™Ôü-†¯Ö 

Static Ã£Öî×ŸÖÛú 

Static switch Ã£Öî×ŸÖÛú ×Ã¾Ö“Ö 

Statistical Mechanics ÃÖÖÓ×ÜµÖÛúßµÖ µÖÖÓ×¡ÖÛúß 

Steady State Plasma ×Ã£Ö¸ü †¾ÖÃ£ÖÖ ¯»ÖÖ•Í´ÖÖ 

Steep ÃÖß¬Öß œüÖ»Ö,ÜÖ›Íüß œüÖ»Ö 

Step-Down Transformer †¯Ö“ÖÖµÖß ™ÒüÖÓÃÖ±ÌúÖò´ÖÔ¸ü 

Stepper Ã™êü¯Ö¸ü 

Step-Up Transformer ˆ““ÖµÖ®Ö ™ÒüÖÓÃÖ±ÌúÖò´ÖÔ¸ü 

Storage Battery ÃÖÓ“ÖÖµÖÛú ²Öî™ü¸üß 

Strain ×¾ÖÛéú×ŸÖ, ŸÖ®ÖÖ¾Ö 

Strand Ã™ÒüîÞ› 

Stream ¬ÖÖ¸üÖ 

Streaming †×³ÖÃ¡ÖÖ¾ÖÞÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖÆüß 

Streptococus Ã™Òêü¯™üÖêÛúÖêÛúÃÖ 
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Stress ¤üÖ²Ö, ¯ÖÏ×ŸÖ²Ö»Ö 

Stringent Ûú›ÍüÖ 

Stripline Assembly Ã™Òüß¯Ö »ÖÖ‡®Ö ÃÖÓµÖÖê•Ö®Ö  

Structural ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖŸ´ÖÛú  

Subdivided Joint 
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ ÃÖÓ×¬Ö, ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ×•ÖŸÖ 
•ÖÖê›Íü 

Sub-Millimeter †¾Ö×´Ö×»Ö´Öß™ü¸ü 

Substrate ÃÖ²ÖÃ™Òêü™ü, †¾ÖÃŸÖ¸ü 

Subsystem ˆ¯Ö-¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Subtraction Logic ¾µÖ¾ÖÛú»Ö®Ö ŸÖÛÔú 

Summarized ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ 

Sump tank ÃÖÓ¯Ö ™ïüÛú, ×®ÖÝÖŸÖÔ ™ÓüÛúß 

Super Computer System ÃÖã¯Ö¸ü Ûú´¯µÖæ™ü¸ü ¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Super Conducting †×ŸÖ“ÖÖ»ÖÛú 

Superconducting Bus Bar ÃÖã¯Ö¸ü ÛÓú›üØŒ™üÝÖ ²ÖÃÖ ²ÖÖ¸ü 

Superconductor †×ŸÖ“ÖÖ»ÖÛú 

Supercritical †×ŸÖÛÎúÖÓ×ŸÖÛú 

Supplementary ÃÖÓ¯Öæ¸üÛú 

Supply †Ö¯ÖæÙŸÖ 

Support ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ, ÃÖ´Ö£ÖÔ®Ö 

Support Structure ÃÖÆüÖµÖÛú ŸÖÓ¡Ö/œüÖÑ“ÖÖ  

Surface ÃÖŸÖÆü, ¬Ö¸üÖŸÖ»Ö, ¯ÖéÂšü 

Surface acoustic wave ÃÖŸÖÆü ¬¾Ö×®ÖÛú ŸÖ¸ÓüÝÖ 
Surface Modification of 
Materials ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÛúÖ ÃÖŸÖÆü ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸üÞÖ 

Surface Physics ¯ÖéÂšü ³ÖÖî×ŸÖÛúß 

Swaging Ã¾Öê•Ö®Ö 

Sweep ¯ÖÏÃÖ¯ÖÔ 

Switch ×Ã¾Ö“Ö 
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Symmetry ÃÖ´Ö×´Ö×ŸÖ 

Symposium ×ÃÖ´¯ÖÖê×•ÖµÖ´Ö 

Synchronization ŸÖã»µÖÛúÖ»Ö®Ö 

Synergy ÃÖÆü×ÛÎúµÖÖ 

Syngas ×ÃÖ®ÖÝÖîÃÖ 

Synthesis ÃÖÓ¿»ÖêÂÖÞÖ 

Synthesized ÃÖÓ¿»Öê×ÂÖŸÖ 

System ¯ÖÏÞÖÖ»Öß, ×®ÖÛúÖµÖ, ŸÖÓ¡Ö, ¯Ö¨ü×ŸÖ 

Tangential Ã¯Ö¿ÖÔ¸êüÜÖßµÖ 

Target material »ÖõµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ 

Target regions »ÖõµÖ õÖê¡Ö 

Tear ×¾Ö¤üÖ¸üÞÖ 

Technical ŸÖÛú®ÖßÛúß 

Technology ¯ÖÏÖîªÖê×ÝÖÛúß 

Tee fabrication ™üß-ÃÖÓ×¾Ö“Ö¸ü®Ö 

Teflon Coating ™êü°»ÖÖò®Ö †ÖÃŸÖ¸üÞÖ 

Temperature ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö 

Temperature Gradient ŸÖÖ¯Ö ¯ÖÏ¾ÖÞÖŸÖÖ 

Temporal ÛúÖ×»ÖÛú 

Tensile ŸÖ®Ö®Ö 

Terminal †ÓŸÖÃ£Ö, †Ó×ŸÖ´Ö 

Termination ÃÖ´ÖÖ¯Ö®Ö 

Test ¯Ö¸üßõÖÞÖ 

Theoretical ÃÖî¨üÖ×®ŸÖÛú 

Thermal ŸÖÖ¯ÖßµÖ 

Thermal inertia ŸÖÖ¯ÖßµÖ •Ö›ÍüŸ¾Ö 

Thermal Insulator ŸÖÖ¯Ö¸üÖê¬ÖÛú 
Thermal Plasma 
Calcination ŸÖÖ¯ÖßµÖ ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ Ûîú»ÃÖß®ÖßÛú¸üÞÖ 
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Thermal Plasma 
Dissociation ŸÖÖ¯ÖßµÖ ¯»ÖÖ•ûÌ´ÖÖ ×¾ÖµÖÖê•Ö®Ö 

Thermal shield ŸÖÖ¯Ö ¯Ö×¸¸üüõÖÛú 

Thermal Speed ŸÖÖ¯ÖßµÖ ÝÖ×ŸÖ 

Thermodynamics ‰úÂ´ÖÖÝÖ×ŸÖÛúß 

Thermographic ŸÖÖ¯Ö»ÖêÜÖß 

Thermographic Software ŸÖÖ¯Ö»ÖêÜÖß ÃÖÖò°™ü¾ÖêµÖ¸ü 

Thermography ‰úÂ´Ö»ÖêÜÖ®Ö, £Ö´ÖÖìÝÖÏÖ±úß 

Thermo-Mechanical ‰úÂ´ÖÖµÖÖÓ×¡ÖÛú ,ŸÖÖ¯Ö-µÖÖÓ×¡ÖÛú 

Thickness ´ÖÖê™üÖ‡Ô 

Thin Spherical Shell ¯ÖŸÖ»Öß ÝÖÖê»ÖßµÖ ÛúÖê×ÂšüÛúÖ 

Threshold ¤êüÆü»Öß, ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÃÖß´ÖÖ 

Thruster ¤üÖ²ÖÛú, ¯ÖÏÞÖÖê¤üÛú 

Time Interval ÛúÖ»Ö †ÓŸÖ¸üÖ»Ö 

Tokamak ™üÖêÛúÖ´ÖîÛú 

Tolerance ÃÖÆü®Ö¿Öß»ÖŸÖÖ, ÃÖÊŸÖÖ  

Tolerance Limit ÃÖÊÃÖß´ÖÖ 

Top Coil ¿ÖßÂÖÔ ÛúÖò‡»Ö 

Topography Ã£Ö»ÖÖÛéú×ŸÖ 

Toroidal ™üÖê¸üÖê‡›ü»Ö 

Torque ²Ö»ÖÖ‘ÖæÞÖÔ  

Transform ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü  

Transformer ¯Ö×¸üÞÖÖ×´Ö¡Ö, ™ÒüÖÓÃÖ±úÖò´ÖÔ¸ü, ¹ý¯ÖÖ®ŸÖ¸üÛú 

Transient õÖ×ÞÖÛú,†×Ã£Ö¸ü 

Transition ÃÖÓÛÎú´ÖÞÖ 

Transmission ÃÖÓ“Ö¸üÞÖ 

Transmitter ™ÒüÖÓÃÖ´Öß™ü¸ü, ÃÖÓ“ÖÖ¸üß 

Transport ¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö, †×³ÖÝÖ´Ö®Ö 

Transverse †®Öã¯ÖÏÃ£Ö 
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Transverse Field †®Öã¯ÖÏÃ£Ö õÖê¡Ö 

Trapped ÃÖÓ¯ÖÖ×¿ÖŸÖ 

Treatment ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü  

Trigger ×™ÒüÝÖ¸ü, ×¾Ö´ÖÖê“ÖÛú 

Tripolar ×¡Ö¬ÖÐã¾Ö 

Tritiated ×™Òü×¿Ö‹™êü›ü 

Tritium ™Òüß×¿ÖµÖ´Ö 

Tubular ®Ö»Öß¤üÖ¸ü 

Tungsten ™ÓüÝÃ™ü®Ö 

Tuning ÃÖ´ÖÃ¾Ö¸üÞÖ 

Turbine ™ü¸ü²ÖÖ‡®Ö 

Turbulence ¯ÖÏõÖÖê³Ö 

Turbulent ¯ÖÏõÖã²¬Ö 

Two Way Key ×«üÝÖÖ´Öß ÛãÓú•Öß 

Two-Dimensional ×«ü×¾Ö´ÖßµÖ 

Ultrasonic ¯Ö¸üÖÁÖ¾µÖ 

Unification ‹ÛúßÛú¸üÞÖ 

Unipolar ‹Ûú¬ÖÐã¾ÖßµÖ 

Unit ‡ÛúÖ‡Ô, ´ÖÖ¡ÖÛú, ‹ÛúÛú, µÖã×®Ö™ü 

Universal ÃÖÖ¾ÖÔ×¡ÖÛú 

Unneutralised †®Öã¤üÖ×ÃÖŸÖ, †ŸÖ™üÃ£Ö  

Unperturbed †×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ 

Untreated †ÃÖÓÃÖÖ×¬ÖŸÖ 

Upgradation ˆ®®ÖµÖ®Ö 

Upstream ˆ¯Ö×¸ü,‰ú¬¾ÖÔ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü 

Upward ˆ¯Ö×¸ü´ÖãÜÖß 

Vaccum ×®Ö¾ÖÖÔŸÖ 

Vaccum System ×®Ö¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß 
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Vacuum Chamber ×®Ö¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÛúÖêÂšü 

Validation ´ÖÖ®µÖÛú¸üÞÖ, ÃÖŸµÖÖ¯Ö®Ö 

Valve ¾ÖÖ»¾Ö 

Variable “Ö¸ü, ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ®ÖßµÖ 

Variation ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ®Ö, ×¾Ö×³Ö®®ŸÖÖ 

Vector ÃÖ×¤ü¿Ö 

Velocity ¾ÖêÝÖ 

Verification ÃÖŸµÖÖ¯Ö®Ö 

Veritical Direction ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ üü×¤ü¿ÖÖ 

Vertical ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü 
Vertical Field Magnet 
System ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü õÖê¡Ö “Öã´²ÖÛú ¯ÖÏÞÖÖ»Öß 

Vertical Magnetic Field ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü “ÖãÓ²ÖÛúßµÖ õÖê¡Ö 

Vertical size ‰ú¬¾ÖÖÔ¬Ö¸ü †ÖÛúÖ¸ü 

Vessel  ¯ÖÖ¡Ö 

Vibration ÛÓú¯Ö®Ö 

Vibrational Speed ÛÓú¯Ö×®ÖÛú ÝÖ×ŸÖ 

Visco Elastic ¿µÖÖ®Ö ¯ÖÏŸµÖÖÃ£Ö 

Visco-Elastic Fluid ¿µÖÖ®Ö ¯ÖÏŸµÖÖÃ£Ö ŸÖ¸ü»Ö 

Viscosity Coefficient ¿µÖ®ÖŸÖÖ ÝÖãÞÖÖÓÛú 

Viscous ¿µÖÖ®Ö, ×¾ÖÃÛúÖÃÖß 

Voltage ¾ÖÖê»™üŸÖÖ 

Voltmeter ¾ÖÖê»™ü´Öß™ü¸ü 

Volumetric †ÖµÖŸÖ®Öß, †®Öã´ÖÖ¯Öß, †ÖµÖŸÖ®Ö 

Vorticity ³ÖÏ×´Ö»ÖŸÖÖ 

Wall ×³Ö×¢Ö 

Washer Gun ¾ÖÖò¿Ö¸ü ÝÖ®Ö  

Water Cooler •Ö»Ö ¯ÖÏ¿ÖßŸÖ»ÖÛú 

Water Cooling •Ö»Ö ¯ÖÏ¿ÖßŸÖ»Ö®Ö 
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Wave Breaking ŸÖ¸ÓüÝÖ ³ÖÓ•ÖÛú 

Wave Guide ŸÖ¸ÓüÝÖ ¯Ö£ÖÛú 

Wavefield ŸÖ¸ÓüÝÖúõÖê¡Ö  

Wavefront ŸÖ¸ÓüÝÖÖÝÖÏ 

Wave-Guide Module ŸÖ¸ÓüÝÖ-×®Ö¤ìü¿Ö®Ö ´ÖÖò›ü¶æ»Ö 

Wavelength ŸÖ¸ÓüÝÖ¤îü¬µÖÔ 

Wear ×®Ö‘ÖÂÖÔÞÖ 

Welded ¾Öê×»›üŸÖ, ¾Öê»› ü×ÛúµÖÖ Æãü†Ö 

Whistler Waves ×¾ÆüÃÖ»Ö¸ü ŸÖ¸ÓüÝÖê 

Wiggler ×¾ÖÝ»Ö¸ü 

Winding ÛãÓú›ü»Ö®Ö 

Wire-Burn ŸÖÖ¸ü-•¾Ö»Ö®Ö, ¾ÖÖµÖ¸ü ²Ö®ÖÔ 

Wireless network ²ÖêŸÖÖ¸ üŸÖÓ¡Ö 

Workshop ÛúÖµÖÔ¿ÖÖ»ÖÖ 

Wound õÖŸÖ 

Zeolite ×•ÖÌµÖÖê»ÖÖ‡™ü 

Zero Deflection ¿Öæ®µÖ ×¾ÖõÖê¯Ö 
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¯»ÖÖ•´ÖÖ ¿Ö²¤üÖ¾Ö»Öß Ûêú ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ´Öë ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö Ûêú ÃÖ¤üÃµÖÖë ÛúÖ µÖÖêÝÖ¤üÖ®Ö 

 

¯ÖÏÖê. ¸üŸ®ÖêÀ¾Ö¸ü —ÖÖ, ›üß®Ö 

ÁÖß ¯ÖÏ¾ÖßÞÖ Ûãú´ÖÖ¸ü †Ö¡ÖêµÖ, ‡Ó•Öß×®ÖµÖ¸ü-‹“Ö ‹¾ÖÓ ÛúÖ.´Öã.¯ÖÏ.†×¬ÖÛúÖ¸üß 

ÁÖß ¸üÖ•Ö ØÃÖÆü , ‡Ó•Öß×®ÖµÖ¸ü ‹ÃÖ•Öß ‹¾ÖÓ †¬µÖõÖ, ¸üÖ³ÖÖÛúÖÃÖ 

ÃÖãÁÖß ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ ÝÖã¯ŸÖÖ, ‡Ó•Öß×®ÖµÖ¸ü ‹ÃÖ‡Ô 

›üÖò.ÃÖæµÖÔÛúÖÓŸÖ ÝÖã¯ŸÖÖ, ‡Ó•Öß×®ÖµÖ¸ü-‹ÃÖ‹±ú 

ÁÖß ®Ö¸êü¿Ö “Ö®¤ü ÝÖã¯ŸÖÖ, ‡Ó•Öß×®ÖµÖ¸ü-‹ÃÖ‹±ú 

›üÖò. ÃÖÓ¬µÖÖ ¯Öß.¤ü¾Öê, Ûú×®ÖÂšü ×Æü®¤üß †®Öã¾ÖÖ¤üÛú 

ÁÖß´ÖŸÖß ¸êüÜÖÖ ØÃÖÆü, ÛúÖµÖÖÔ»µÖ ×»Ö×¯ÖÛú  

 

 


